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Notes, Notices, and Cautions

% NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of
your computer.

O NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data
and tells you how to avoid the problem.

A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury,
or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly
forbidden.

Trademarks used in this text: Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Intel and Xeon are
registered trademarks of Intel Corporation; Microsoft, Windows, and Windows Server are registered
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; Red Hat is aregistered
trademark of Red Hat, Inc.; SUSE is a registered trademark of Novell, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks
and trade names other than its own.
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System Features

The major hardware and software features of your system include:
*  Two, or four Quad-Core Intel® Xeon® Processors 7300 Series.

*  Support for symmetric multiprocessing (SMP), which is available
on systems with two or four Intel Xeon microprocessors. SMP greatly
improves overall system performance by dividing microprocessor
operations between independent microprocessors. To take advantage
of this feature, you must use an operating system that supports
multiprocessing.

% NOTE: If you decide to upgrade your system by installing additional
microprocessors, you must order the microprocessor upgrade kits from Dell.
Not all versions of the Intel Xeon microprocessor will work properly as
additional microprocessors. The upgrade kit from Dell contains the correct
version of the microprocessor as well as the instructions for performing the
upgrade. All microprocessors must have the same internal operating
frequency and cache size.

* A minimum of 2 GB of 667 MHz, Fully Buffered DIMMs (FBD),
upgradable to a maximum of 128 GB by installing combinations of
512-MB, 1-GB, 2-GB, or 4-GB memory modules in the four memory risers.

*  Support for up to five 3.5-inch, internal hot-pluggable SAS
(Serial Attached SCSI) hard drives or support for up to eight 2.5-inch,
internal hot-pluggable SAS hard drives.

¢ One slimline IDE DVD-ROM/CD-RW drive or slimline SATA
DVD-ROM/CD-RW drive (when available).

* 'Two hot-pluggable power supplies ina 1 + 1 redundant configuration.

*  Four fan modules, each comprised of two dual-rotor fans, for a total
of eight cooling fans.
*  Three x4 and four x§ PCI-Express expansion slots.

* 1/O Riser card providing four Gigabit Ethernet NICs, capable of
supporting 10-Mbps, 100-Mbps, and 1000-Mbps data rates.

*  Dedicated PCI slot for an integrated RAID controller card with 256 MB
of cache memory and a RAID battery.

4 NOTE: System boot is not supported from an external device attached to
a SAS or SCSI adapter, including SAS 5/E, PERC 5/E. See support.dell.com
for the latest support information about booting from external devices.
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*  Four USB 2.0-compliant connectors (two on the front and two on the
back) capable of external support for a diskette drive, a CD-ROM drive,
a keyboard, a mouse, or a USB flash drive.

*  Optional remote access controller (Dell Remote Assistant Card or RAC)
for remote systems management.

* An integrated VGA-compatible video subsystem with an ATI ES1000,
33-MHz PCI video controller. This video subsystem contains a minimum
of 16MB of graphics memory with support for 2D graphics. Maximum
resolution is 1600x1200 with 65,536 colors; true-color graphics are

supported in the following resolutions: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 76§,
1280 x 1024. When the optional RAC is installed, the maximum video
resolution is 1280x1024.

*  Systems management circuitry that monitors operation of the system
fans as well as critical system voltages and temperatures. The systems
management circuitry works in conjunction with the systems management
software.

*  Back-panel connectors include serial, video, two USB connectors,
and four NIC connectors.

*  Iront-panel connectors include a video and two USB connectors.
* Tront-panel 1x5 LCD for system ID and error messaging.

For more information about specific features, see “Technical Specifications”
on page 11.

Supported Operating Systems
Microsoft® Windows Server® 2003
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 with SP2
¢ Red Hat® Enterprise Linux4 (version 4.5)
* Red Hat Enterprise Linux Server 5
*  SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)
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Other Information You Might Need

A CAUTION: The Product Information Guide provides important safety and
regulatory information. Warranty information may be included within this
document or as a separate document.

*  The Rack Installation Guide or Rack Installation Instructions included
with your rack solution describes how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document may be found on the CDs
that came with your system or at support.dell.com.

*  CDs included with your system provide documentation and tools for
configuring and managing your system.

* Updates are sometimes included with the system to describe changes
to the system, software, and/or documentation.

% NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates
first because they often supersede information in other documents.

*  Release notes or readme files may be included to provide last-minute
updates to the system or documentation or advanced technical reference
material intended for experienced users or technicians.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system
does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual.
Dell™ Enterprise Training and Certification is available;

see www.dell.com/training for more information. This service may
not be offered in all locations.
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Installation and Configuration

A CAUTION: Before performing the following procedure, read and follow the safety
instructions and important regulatory information in your Product Information

Guide.
This section describes the steps to set up your system for the first time.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item. Keep all shipping materials in case
you need them later.
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Installing the Rails and System in a Rack

Once you have read the "Safety Instructions” located in the rack installation
documentation for your system, install the rails and the system in the rack.

See your rack installation documentation for instructions on installing your
system in a rack.

Getting Started With Your System |



Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to
plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's
cable connector.
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Connecting the Power

Connect the system’s power cable(s) to the system.
Secure the cables with the provided straps.

Plug the other end of the cable into a grounded electrical outlet or a separate
power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power
distribution unit (PDU).
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Turning the System On
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Press the power button on the system and the monitor (optional) to turn on the
system. The power indicators should light. Adjust the monitor's controls until
the displayed image is satisfactory.

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system

documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the Quick Installation Guide. Be sure the operating system is
installed before installing hardware or software not purchased with the system.
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Technical Specifications

Processor

Processor type

Two or four Quad-Core Intel® Xeon®
processor 7300 series

Expansion Bus

Bus type

Expansion slots

PCI Express
Four x8 and three x4

Memory

Architecture

Memory module sockets

Memory module capacities

PC2-5200 667 MHz fully-buffered
DIMMs with ECC protection and
two-way lockstep operation

Thirty-two 240-pin
512 MB, 1GB, 2 GB, 4GB

Minimum RAM 2GB

Maximum RAM 128 GB

Drives

SAS hard drives Up to five 3.5-inch, internal, hot-plug,
(optional) with backplane support
or
Up to eight 2.5-inch, internal, hot-plug,
(optional) with backplane support

Optical drive One slimline IDE DVD-ROM/CD-RW
drive or slimline SATA DVD-ROM/
CD-RW drive (when available)
NOTE: DVD devices are data only

Flash drive 4 pin, USB 2.0 compliant
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Connectors

Back
NIC Four RJ-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4 pin, USB 2.0 compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4 pin, USB 2.0 compliant
Video
Video type ATT ES1000 video controller; VGA

Video memory

connector

16 MB of DDR SDRAM

Power

AC power supply (per power supply)
Wattage (output)

Voltage (input)

Maximum power dissipation

Maximum inrush current
Batteries

System battery

RAID battery (optional)
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1570W (200/240 VAC input)
1030W (100/127 VAC input)
90 - 140 VAC @ 47 - 63 HZ
180 - 264 VAC @ 47 - 63 HZ
350W

55A

CR2032 3.0-V lithium ion coin cell
3.7V lithium ion



Physical

Rack
Height 6.8 inches (173 mm)
Width 17.6 inches (447 mm)
Depth 27.8 inches (706 mm)
Weight (maximum configuration) 90 Ibs (40 kg)
Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Operating 10 to 35°C (50 to 95°F)
Storage -40 to 65°C (-40 to 149°F)
Relative humidity
Operating 20% to 80%
Storage 5% to 95%
Random vibration
Operating 0.26 Grms
Storage 1.54 Grms
Half sine shock
Operating 31G +/-5%
Storage 71 G +/-5%
Altitude
Operating -15.2 meters (-50 feet) to 3 048 meters
(10,000 feet)
Storage -15.2 meters (-50 feet) to 10 668 meters
(35,000 feet)
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Systémy Dell™ PowerEdge™ R900
Zaciname se systémem



Poznamky a upozornéni

% POZNAMKA: POZNAMKA oznaéuje diileZitou informaci, s jejiz pomoci
Iépe vyuZijete svij pocitac.

@ UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni
hardwaru nebo ztraty dat a poskytuje navod, jak se danému problému
vyhnout.

A POZOR: POZOR oznacuje hrozici nebezpeci po$kozeni majetku,
poranéni nebo usmrceni osob.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.
© 2007 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Reprodukce jakymkoli zptisobem bez pisemného povoleni spoleénosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell alogo DELL jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc.
Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows
a Windows Server jsou registrované ochranné znamky spolec¢nosti Microsoft Corporation v USA

a dal$ich zemich. Red Hat je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Red Hat, Inc. SUSE je
registrovana ochranna znamka spolecnosti Novell, Inc.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni nazvy bud’ s odkazem na
pravnické osoby a organizace, které uplatiiuji na dané ochranné znamky a obchodni nazvy narok, nebo
s odkazem na jejich vyrobky. Spole¢nost Dell Inc. se ziika jakychkoli vlastnickych zajmt o jiné nez
vlastni ochranné znamky a obchodni nazvy.

Zafi 2007 €. dilu XK944 Rev. A00



Systémové funkce

Hlavni hardwarové a softwarové funkce systému jsou:

Dva nebo ¢tyfi Ctyijadrové procesory fady Intel® Xeon® 7300.

Podpora SMP (symmetric multiprocessing), ktera je k dispozici u systémi
se dvéma nebo ¢tyfmi mikroprocesory Intel Xeon. SMP vyrazné zvysuje
celkovy vykon systému rozdélenim mikroprocesorovych operaci mezi
nezavislé mikroprocesory. Chcete-li tuto funkci vyuzit, je tieba pouzit
operaéni systém podporujici SMP.

% POZNAMKA: Jestlize se rozhodnete pro upgrade systému instalaci
dalSich mikroprocesor(i, objedneijte sady pro upgrade mikroprocesoru
od spole¢nosti Dell. Ne v8echny verze mikroprocesor( Intel Xeon
jsou na pozici dal$ich mikroprocesort plné funkéni. Sada pro upgrade
od spole€nosti Dell obsahuje spravnou verzi mikroprocesoru spolu
s pokyny k provedeni upgradu. VVSechny mikroprocesory musi
mit stejnou vnitfni operacni frekvenci a velikost mezipaméti.

Minimalné 2 GB paméti RAM v pamétovych modulech FBD

(Fully Buffered DIMM) s frekvenci 667 MHz, s moznosti rozsifeni
az na 128 GB instalaci pfislusnych kombinaci pamétovych modult

o velikostech 512 MB, 1 GB, 2 GB nebo 4 GB na ¢tyfi pamétové
zvedaci karty.

Podpora az péti 3,5palcovych internich pevnych diski SAS

(Serial Attached SCSI) pfipojitelnych za provozu nebo az osmi
2,5palcovych internich pevnych diskt SAS pfipojitelnych za provozu.
Jedna jednotka DVD-ROM/CD-RW IDE (slim-line) nebo
DVD-ROM/CD-RW SATA (slim-line) (je-li k dispozici).

Dva napéjeci zdroje pfipojitelné za provozu v konfiguraci 1 + 1 zalozni.
Ctyfi ventilatorové moduly, kazdy modul sestavé ze dvou ventilatort
s dualnim rotorem, celkem tedy osm chladicich ventilatora.

Tti rozsitovaci sloty PCI-Express x4 a ¢tyfi sloty x8.

Vstupné-vystupni zvedaci karta se ¢tyfmi sitovymi kartami Gigabit Ethernet
podporujicimi datové pienosy rychlosti 10 Mb/s, 100 Mb/s a 1000 Mb/s.
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Vyhrazeny slot PCI pro integrovanou kartu fadi¢e RAID s 256 MB
mezipaméti a baterii RAID.

% POZNAMKA: Spousténi systému neni podporovano z externiho
zarizeni pfipojeného k adaptéru SAS nebo SCSI, v€etné SAS 5/E
nebo PERC 5/E. Aktualni informace o podpofe spousténi z externich
zafizeni naleznete na adrese support.dell.com.

Ctyti konektory USB 2.0 (dva na predni a dva na zadni stran&) podporujici
externi disketovou jednotku, jednotku CD-ROM, klavesnici, mys nebo
disk USB flash.

Volitelny ovladac¢ pro vzdaleny pfistup (Dell Remote Assistant Card neboli
RAC) umoziujici vzdalenou spravu systému.

Integrovany graficky subsystém VGA s grafickou kartou ATT ES1000,

33 MHz PCI. Tento graficky subsystém disponuje minimaln¢ 16 MB
grafické paméti s podporou grafiky 2D. Maximalni rozliSeni je

1600 x 1200 bodt pti 65 536 barvach. Zobrazeni true color je podporovano
v nasledujicich rozlisenich: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.
Je-li nainstalovana volitelna karta ovladace pro vzdaleny ptistup (RAC),

je maximalni grafické rozliseni 1280 x 1024.

Okruhy systémové spravy monitorujici funkci systémovych ventilatora

a kriticka napéti a teploty v systému. Okruhy systémové spravy spolupracuji
se softwarem systémové spravy.

Konektory na zadnim panelu: jeden sériovy, jeden pro video, dva USB

a Ctyfi sitové.

Konektory na pfednim panelu: video a dva USB.

Displej LCD 1 x 5 palcti na pfednim panelu pro zobrazeni systémového ID
a chybovych hlaseni.

Dalsi informace o specifickych funkcich najdete v ¢asti ,, Technické specifikace®
na strané 26.
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Podporované operacni systémy

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft Windows Server 2003 R2 s aktualizaci SP2
Red Hat® Enterprise Linux4 (verze 4.5)

Red Hat Enterprise Linux Server 5

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Dalsi uzitecné informace

A POZOR: Informacni pfirucka produktu obsahuje dilezité

bezpecnostni a pravni informace. Informace o zaruce je
soucasti tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

Privucka pro instalaci do stojanu nebo Pokyny pro instalaci do stojanu

dodané s vasim stojanovym systémem popisuji instalaci systému do stojanu.

Prirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému
a popisuje feseni problému se systémem a instalaci nebo vyménu
systémovych komponent. Tento dokument miZete nalézt na CD
dodaném se systémem nebo na adrese support.dell.com.

Disky CD dodané se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro
konfiguraci a spravu systému.

Zacgindme se systémem
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* Se systémem jsou nékdy dodany také aktualizace, které popisuji zmény
v systému, softwaru nebo dokumentaci.
% POZNAMKA: VZdy nejprve zkontrolujte a proététe aktualizace uvedené

na adrese support.dell.com, protoze tyto aktualizace ¢asto nahrazuiji
informace v ostatnich dokumentech.

*  Soucasti dodavky mohou byt také poznamky k verzi nebo soubory readme,
které obsahuji posledni aktualizace k systému nebo dokumentaci, piipadné
rozsifené technické materialy uréené zkuSenym uzivatelim a technikm.

Odborna pomoc
Nerozumite-li nékterému z postupli popsanych v této piiruc¢ce nebo nepracuje-li
systém podle ocekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru.

Spolec¢nosti Dell rovnéz nabizi $koleni a certifikaci (Dell™ Enterprise Training
and Certification). Dalsi informace najdete na adrese www.dell.com/training.
Tato sluzba nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Instalace a konfigurace

A POZOR: Pred provedenim nasledujiciho postupu si pro¢téte
bezpecnostni pokyny a dllezité informace o plnéni norem
v Informacni priru¢ce produktu a postupujte podle téchto
pokynu a informaci.

V této Casti jsou popsany kroky, které je nutné provést pii prvni instalaci systému.
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Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti. Veskery obalovy material
uschovejte pro piipad pozdé&jsi potieby.
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Instalace kolejnic¢ek a systému do stojanu
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Nejprve si piectéte Bezpecnostni pokyny uvedené v dokumentaci k instalaci
systému do stojanu a potom proved'te instalaci kolejnicek a systému do stojanu.

Pokyny k instalaci systému do stojanu naleznete v dokumentaci k instalaci do
stojanu.
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Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, my$ a monitor (volitelny).

Konektory na zadni strané systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel pfipojit
ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu monitoru byly
dobfe dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).
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Pfipojeni ke zdroji napéti

Ptipojte napajeci kabel(y) k systému.
Zajistéte kabely pomoci dodanych paski.

Poté zasuiite druhy konec kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky nebo jej ptipojte
k samostatnému zdroji napajeni, naptiklad ke zdroji nepferusitelného napajeni
(UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).
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Zapnuti systému
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Zapnéte systém stisknutim tlacitka napajeni na systému a na monitoru (volitelny).
Kontrolky napajeni by se mély rozsvitit. Upravte ovladaci prvky monitoru tak, aby
byl obraz uspokojivy.

Dokoncéeni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili pfedinstalovany operacni systém, prostudujte dokumentaci

k opera¢nimu systému dodanou se systémem. Pokyny k prvni instalaci operaéniho
systému najdete v Prirucce rychlé instalace. Nez zaCnete s instalaci hardwaru

¢i softwaru, ktery nebyl zakoupen spole¢né se systémem, ujistéte se, Ze je
nainstalovan operaéni systém.
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru Dva nebo ¢tyfi Etytjadrové procesory
fady Intel® Xeon® 7300

Rozsifovaci sbérnice

Typ sbérnice PCI Express

Rozsitovaci sloty

Ctyfi x8 a tii x4

Pamét’

Architektura

Sloty pro pamétové moduly
Kapacity pamétovych moduli
Minimum paméti RAM
Maximum paméti RAM

Moduly PC2-5200 FBD (Fully-Buffered DIMM)
s frekvenci 667 MHz, ochranou ECC
a dvousmérnou replikaci

Tticet dva 240kolikovych
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
2GB

128 GB

Jednotky

Pevné disky SAS

Opticka jednotka

Jednotka flash
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Az pét 3,5palcovych, internich, pfipojitelnych
za provozu, (voliteln€) s podporou desky zadni
plochy

nebo

Az osm 2,5palcovych, internich, ptipojitelnych
za provozu, (voliteln€) s podporou desky zadni
plochy

Jedna jednotka DVD-ROM/CD-RW IDE
(slim-line) nebo DVD-ROM/CD-RW SATA
(slim-line) (je-li k dispozici)

POZNAMKA: Zatizeni DVD jsou uréena
pouze pro data.

4kolikova, kompatibilni s USB 2.0



Konektory

Vzadu
Sitové Ctyii RJ-45 (pro integrovanou sitovou kartu 1 GB)
Sériové 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Dva 4kolikové, kompatibilni s USB 2.0
Video 15kolikovy konektor VGA
Vptedu
Video 15kolikovy konektor VGA
USB Dva 4kolikové, kompatibilni s USB 2.0
Video
Typ grafiky Graficka karta ATI ES1000, konektor VGA
Graficka pamét’ 16 MB DDR SDRAM
Napajeni
Sttidavy proud

(na jeden napéjeci zdroj)

Vykon (vystupni)

Napéti (vstupni)

Maximalni ztratovy vykon

Maximalni narazovy proud
Baterie

Systémova baterie

Baterie RAID (volitelna)

1570 W (vstupni stiidavy proud 200/240 V)
1030 W (vstupni stiidavy proud 100/127 V)
90-140 V pii 47-63 Hz

180264 V pti 47-63 Hz

350 W

55A

Lithium-iontova knoflikova baterie CR2032 3,0 V

Lithium-iontova baterie 3,7 V
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Rozméry

Stojan
Vyska
Sitka
Hloubka

Hmotnost (maximalni konfigurace)

173 mm
447 mm
706 mm
40 kg

Prostiedi

POZNAMKA: Dalsi informace o méfenych tdajich prosttedi najdete pro jednotlivé
systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni
Skladovaci
Relativni vlhkost
Provozni
Skladovaci
Nahodilé vibrace
Provozni
Skladovaci
Pilsinusovy raz
Provozni
Skladovaci
Nadmoiska vyska
Provozni

Skladovaci
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10 az35°C
-40 az 65 °C

20 az 80 %
5az95%

0,26 Grms
1,54 Grms

31G+-5%
71 G+-5%

-15,2 az 3 048 metrd
-15,2 az 10 668 metri
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Remarques, avis et précautions

% REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

O AVIS : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de
données et vous indique comment éviter le probléme.

A PRECAUTION : Une PRECAUTION indique un risque potentiel d'endommagement
du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans 'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. ; Intel
et Xeon sont des marques déposées de Intel Corporation ; Microsoft, Windows et Windows Server
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Caracteéristiques du systeme

Les principales caractéristiques du systeéme sur le plan matériel et logiciel
sont les suivantes :

Deux ou quatre processeurs Intel® Xeon® quadruple coeur de la
série 7300.

Prise en charge du SMP (Symmetric Multiprocessing [Multi-traitement
symétrique]), disponible sur les systemes dotés de deux ou quatre
microprocesseurs Intel Xeon. Le SMP améliore considérablement

les performances du systéme en partageant les tiches entre des
microprocesseurs indépendants. Pour bénéficier de cette fonctionnalité,
vous devez utiliser un systéme d'exploitation prenant en charge le
multitraitement.

4 REMARQUE : Sivous décidez de mettre le systéme & niveau en installant
des microprocesseurs supplémentaires, vous devez commander les kits
de mise a niveau appropriés aupres de Dell. Certaines versions de micro-
processeurs Intel Xeon ne fonctionnent pas correctement comme micro-
processeurs supplémentaires. Le kit de mise a niveau de Dell contient
la version de microprocesseur correcte et les instructions de mise a niveau.
Tous les microprocesseurs doivent étre cadencés a la méme vitesse et
avoir une mémoire cache de taille identique.

M¢émoire minimale de 2 Go sous forme de barrettes FB-DIMM
(Fully Butfered DIMM) cadencées a 667 MHz, extensible a un
maximum de 128 Go via l'installation de combinaisons de barrettes
de 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go dans les quatre cartes de montage
mémoire.

Prise en charge des disques durs SAS (Serial-Attached SCSI) internes
et enfichables a chaud (maximum de cinq disques de 3,5 pouces
ou de huit disques de 2,5 pouces).

Un lecteur slim IDE (DVD-ROM/CD-RW) ou SATA
(DVD-ROM/CD-RW), selon disponibilité.

Deux blocs d'alimentation enfichables a chaud dans une configuration
redondante 1+1.

Quatre modules de ventilation, chacun comprenant deux ventilateurs
a double rotor, soit un total de huit ventilateurs.

Sept logements d'extension PCI-Express (trois x4 et quatre x8).
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Carte de montage d'L/S avec quatre logements pour NIC Ethernet Gigabit
prenant en charge des débits de 10, 100 et 1000 Mbps.

Logement PCI dédi¢ pour controleur RAID intégré avec mémoire cache
de 256 Mo et batterie RAID.

% REMARQUE : Le démarrage du systéme a partir d'un périphérique externe
connecté a une carte SAS ou SCSI n'est pas pris en charge (cartes SAS 5/E
et PERC 5/E incluses). Rendez-vous sur le site support.dell.com pour obtenir
les informations les plus récentes concernant le démarrage a partir de
périphériques externes.

Quatre connecteurs USB 2.0 (deux a I'avant et deux a I'arri¢re)
pour la connexion d'un périphérique externe (lecteur de disquette
ou de CD-ROM, clavier, souris ou lecteur flash USB).

Un controleur DRAC (Dell Remote Assistant Card) en option,
pour la gestion a distance du systéme.

Sous-systeme vidéo compatible VGA intégré avec contréleur vidéo

PCI ATT ES1000 a 33 MHz. Ce sous-systeme dispose d'un minimum de
16 Mo de mémoire graphique avec prise en charge des graphiques en 2D.
La définition maximale prise en charge est de 1600 x 1200 avec 65536
couleurs. Les graphiques True-color sont pris en charge dans les définitions
suivantes : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Lorsque la
carte RAC en option est installée, la résolution vidéo maximale est

de 1280 x 1024.

Circuits intégrés de gestion de systemes surveillant le fonctionnement
des ventilateurs, ainsi que les tensions et les températures critiques.
Ces circuits de surveillance fonctionnent de pair avec les logiciels

de gestion de systeme.

Connecteurs du panneau arricre : port série, vidéo, USB (2)
et quatre connecteurs de NIC.

Connecteurs du panneau avant : un connecteur vidéo et deux
connecteurs USB.

Un écran LCD 1x5 sur le panneau avant, affichant I'lD du systeme
et les messages d'erreur.

Pour plus d'informations sur des caractéristiques spécifiques,
voir “Spécifications techniques”, a la page 40.
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Systemes d'exploitation pris en charge

Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 avec SP2
Red Hat® Enterprise Linux 4 (version 4.5)
Red Hat Enterprise Linux Server 5

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Autres informations utiles

A PRECAUTION : Le document Product Information Guide (Guide d'information

sur le produit) contient d'importantes informations se rapportant a la sécurité
et aux réglementations. Les informations sur la garantie se trouvent soit dans
ce document, soit a part.

Les documents Rack Installation Guide (Guide d'installation du rack)
et Rack Installation Instructions (Instructions d'installation du rack)
fournis avec la solution rack décrivent I'installation du systeme.

Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire)
contient des informations sur les caractéristiques du systéme, ainsi que des
instructions relatives au dépannage et a l'installation ou au remplacement
de composants. Il se trouve sur les CD fournis avec le systeme et sur le site
support.dell.com.

Les CD fournis avec le systéeme contiennent des documents et des outils
relatifs & la configuration et a la gestion du systeme.
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*  Des mises a jour sont parfois fournies avec le systeme. Elles décrivent les
modifications apportées au systeme, aux logiciels ou a la documentation.

4 REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur
le site support.dell.com et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent
les informations contenues dans les autres documents.

*  Si des notes d'édition ou des fichiers lisez-moi (readme) sont fournis,
ils contiennent des mises a jour de derni¢re minute apportées au systéme
ou a la documentation, ou bien des informations techniques avancées
destinées aux utilisateurs expérimentés ou aux techniciens.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si
le systeme ne réagit pas comme prévu, consultez le document Hardware
Owner's Manual (Manuel du propriétaire).

] ™

Des formations et certifications Dell™ Enterprise sont disponibles.
Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/training.
Ce service n'est disponible que dans certains pays.

Installation et configuration

A PRECAUTION : Avant de commencer la procédure suivante, lisez et appliquez
les consignes de sécurité et les informations importantes sur les réglementations
figurant dans le document “Product Information Guide” (Guide d'information sur
le produit).

Cette section décrit les étapes a exécuter lors de la configuration initiale

du systeme.
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Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément. Conservez
les matériaux d'emballage au cas ot vous en auriez besoin ultérieurement.

Guide de mise enroute | 3



Installation des rails et du systéme dans un rack
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Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la
documentation d'installation du rack, puis installez les rails et le systeme
dans le rack.

Consultez la documentation d'installation du rack pour obtenir les instructions
appropriées.
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Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (en option).

Alarriere du systeme, des icones indiquent quel céble doit étre inséré
dans chaque connecteur. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le
connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.
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Connexion du cable d'alimentation

Branchez le(s) cable(s) d'alimentation sur le systeme.
Fixez les cables a l'aide des attaches fournies.

Branchez ensuite l'autre extrémité du cible sur une prise secteur mise a la terre
ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution
de l'alimentation).
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Mise sous tension du systéeme
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Appuyez sur le bouton d'alimentation du systeme et sur celui du moniteur
(en option). Les voyants d'alimentation doivent s'allumer. Réglez le moniteur
jusqu'a ce que I'image soit correctement affichée.
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Finalisation de l'installation du systeme

d'exploitation

Sivous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord
la documentation associée fournie avec l'ordinateur. Si vous installez un systeme
d'exploitation pour la premicre fois, consultez le document Quick Installation
Guide (Guide d'installation rapide). Veillez a installer le systeme d'exploitation
avant tout élément matériel ou logiciel acheté séparément.

Specifications techniques

Processeur

Type de processeur

Deux ou quatre processeurs Intel® Xeon®
quadruple coeur de la série 7300

Bus d'extension

Type de bus

Logements d'extension

PCI Express

Quatre x8 et trois x4

Mémoire

Architecture

Connecteurs mémoire

Capacité des barrettes de mémoire
RAM minimale

RAM maximale
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a 667 MHz, avec protection ECC
et lecture/écriture synchrones

32 a 240 broches

512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go
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Lecteurs

Disques durs SAS

Lecteur optique

Lecteur flash

Jusqu'a cinq lecteurs internes de 3,5 pouces
enfichables a chaud, pouvant étre supportés
par le fond de panier (facultatif)

ou

Jusqu'a huit lecteurs internes de 2,5 pouces
enfichables a chaud, pouvant étre supportés
par le fond de panier (facultatif)

Un lecteur slim IDE (DVD-ROM/CD-RW)
ou SATA (DVD-ROM/CD-RW), selon
disponibilité.

REMARQUE : Les périphériques DVD sont
uniquement des périphériques de données.

4 broches, USB 2.0

Connecteurs

A l'arriére

NIC
Série
USB
Vidéo
ATlavant

Vidéo
USB

Quatre connecteurs RJ-45
(pour NIC 1 Gb intégrés)

Connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550

Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0

VGA, 15 broches

VGA, 15 broches

Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
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Vidéo

Type de vidéo Controleur vidéo ATI ES1000,
connecteur VGA

Mémoire vidéo 16 Mo, SDRAM DDR

Alimentation

Bloc d'alimentation en CA
(selon la tension en vigueur)

Puissance (sortie) 1570 W (tension en entrée
de 200/240 VCA)

1030 W (tension en entrée
de 100/127 VCA)

Tension (entrée) 90 - 140 VCA /47 - 63 HZ
180 - 264 VCA /47 - 63 HZ

Dissipation d'énergie maximale 350 W
Appel de courant maximal 55A
Piles et batteries
Pile du systeme Pile bouton au lithium-ion CR2032 (3 V)
Batteric RAID (en option) 3,7 V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Rack
Hauteur 6,8 pouces (173 mm)
Largeur 17,6 pouces (447 mm)
Profondeur 27,8 pouces (706 mm)
Poids (configuration maximale) 90 livres (40 kg)
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Environnement

REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation
liées a différentes configurations spécifiques, rendez-vous a |'adresse

www.dell.com/environmental_datasheets.

Température
Fonctionnement
Stockage

Humidité relative
Fonctionnement
Stockage

Vibrations en régime aléatoire
Fonctionnement
Stockage

Choc demi-sinusoidal
Fonctionnement
Stockage

Altitude

Fonctionnement

Stockage

De 10 2 35°C (50 4 95°F)
De 40 2 65°C (-40 a 149°F)

De 20% a 80%
De 5% 4 95%

0,26 Grms
1,54 Grms

31G +/-5%
71 G +/-5%

De -15,2 metres (-50 pieds) a 3048 metres
(10000 pieds)

De -15,2 metres (-50 pieds) a 10668
metres (35000 pieds)
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Anmerkungen, Hinweise und Vorsichtshinweise

4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer erleichtern.

O HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor mdglichen Beschédigungen der Hardware
oder vor Datenverlust und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden
kdnnen.

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation
hingewiesen, die zu Sachschaden, Verletzungen oder zum Tod von Menschen
fiihren konnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfiltigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von Dell sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell und das DELL Logo sind Marken von Dell Inc.; Intel

und Xeon sind eingetragene Marken von Intel Corporation; Microsoft, Windows und Windows Server
sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ldndern; Red Hat
ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.; SUSE ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Besitzrechte an Marken
und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
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Systemmerkmale

Dies sind die wesentlichen Hardware- und Softwaremerkmale des Systems:

Zwei oder vier Quad-Core-Prozessoren der Reihe Intel® Xeon® 7300.

Unterstatzung fiir SMP (Symmetric Multiprocessing, Symmetrische
Parallelverarbeitung), das auf Systemen mit zwei oder vier Intel Xeon
Mikroprozessoren verfiigbar ist. SMP verbessert die Gesamtsystem-
leistung, indem Mikroprozessorvorginge auf die einzelnen Mikro-
prozessoren verteilt werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss ein
Betriebssystem verwendet werden, das Multiprocessing unterstiitzt.

% ANMERKUNG: Zur Installation von weiteren Mikroprozessoren im System
miissen entsprechende Upgrade-Kits bei Dell bestellt werden. Nicht alle
Versionen des Intel Xeon Mikroprozessors kénnen als zusétzliche Mikro-
prozessoren eingesetzt werden. Im Upgradekit von Dell befindet sich die
korrekte Mikroprozessorversion sowie die Anweisungen fiir das Upgrade.
Alle Mikroprozessoren miissen die gleiche interne Betriebsfrequenz und
Cache-SpeichergroRe besitzen.

Mindestens 2 GB Arbeitsspeicher auf Fully-Buffered-DIMMs (FBD)
mit 667 MHz, erweiterbar auf maximal 128 GB durch Installation von
Kombinationen aus Speichermodulen mit 512 MB, 1 GB, 2 GB oder
4 GB in den vier Speicher-Risern.

Unterstatzung fiir bis zu fiinf interne, hot-plug-fihige 3,5-Zoll SAS-
Festplatten (Serial-Attached SCSI) oder bis zu acht interne, hot-plug-
fahige 2,5-Z0ll SAS-Festplatten.

Ein IDE-DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk in Flachbauweise oder ein SATA-
DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk in Flachbauweise (sofern verfiigbar).

Zwei hot-plug-fihige Netzteile in einer redundanten 1 + 1-Konfiguration.

Vier Liiftermodule, jeweils bestehend aus zwei Doppelrotor-Liiftern,
damit insgesamt acht Liifter.

Drei PCI-Express-Steckplitze mit x4-Bandbreite und vier PCI-Express-
Steckplitze mit x8-Bandbreite.
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» [/A-Riserkarte mit vier integrierten Gigabit-Ethernet-NICs fiir Daten-
tibertragungsraten von 10 Mby/s, 100 Mb/s und 1000 Mb/s.

*  Fin dedizierter PCI-Steckplatz fir eine integrierte RAID-Controllerkarte
mit 256 MB Cachespeicher und einer RAID-Batterie.

% ANMERKUNG: Es wird kein Systemstart von einem externen Gerét an einem
SAS- oder SCSI-Adapter unterstiitzt, einschlieBlich SAS 5/E und PERC 5/E.
Aktuelle Informationen zum Systemstart von externen Laufwerken finden Sie
auf der Website support.dell.com.

*  Vier USB 2.0-konforme Anschliisse (zwei auf der Vorderseite und zwei

auf der Riickseite) zum Anschliefen von externen Geriten wie Disketten-
laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Tastatur, Maus oder USB-Flash-Laufwerk.

*  Optionaler Remote-Access-Controller (Dell Remote Assistant
Card / RAC) zur Fernverwaltung des Systems.

* Integriertes VGA-kompatibles Grafiksubsystem mit ATT ES1000
PCI-Grafikcontroller mit 33 MHz. Dieses Grafiksubsystem enthilt
mindestens 16 MB Grafikspeicher mit Unterstiitzung fiir 2D-Grafik.
Die maximale Auflgsung betrigt 1600 x 1200 bei 65 536 Farben.
True-Color-Darstellung wird fiir folgende Auflésungen unterstiitzt:
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Bei installierter
optionaler RAC ist die maximale Bildschirmauflésung 1280 x 1024.

e Systemverwaltungselektronik zur Uberwachung der Systemliifter und
der kritischen Systemspannungen und -temperaturen. Die System-
verwaltungselektronik funktioniert im Verbund mit der System-
verwaltungssoftware.

*  Auf der Riickseite stehen Anschliisse fiir ein serielles Geriit, Bildschirm,
zwel USB-Anschlisse sowie vier NIC-Anschlisse zur Verfagung.

e Auf der Vorderseite sind ein Bildschirm- und zwei USB-Anschliisse
vorhanden.

*  LCD-Display (1 x 5) auf der Vorderseite zur Anzeige von System-1D
und Fehlermeldungen.

Weitere Informationen zu spezifischen Funktionen finden Sie unter
Technische Daten auf Seite 56.

48 | Erste Schritte mit dem System



Unterstiitzte Betriebssysteme

Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 mit SP2
Red Hat® Enterprise Linux 4 (Version 4.5)
Red Hat Enterprise Linux Server 5

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Weitere niitzliche Informationen

A VORSICHT: Das Produktinformationshandbuch enthilt wichtige Informationen

zu Sicherheits- und Betriebshestimmungen. Garantiebestimmungen konnen
als separates Dokument beigelegt sein.

Im zusammen mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Installations-
handbuch oder in der Rack-Installationsanleitung ist beschrieben,
wie das System in einem Rack installiert wird.

Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Dieses Dokument befindet
sich auf den zusammen mit dem System gelieferten CDs und kann
unter support.dell.com heruntergeladen werden.

Mitgelieferte CDs enthalten Dokumentation und Dienstprogramme
zur Konfiguration und Verwaltung des Systems.
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* Maglicherweise sind auch aktualisierte Dokumente beigelegt, in denen
Anderungen am System, an der Software oder an der Dokumentation
beschrieben sind.

4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere
Informationen werden damit gegebenenfalls ungiltig.

*  Moglicherweise sind Versionshinweise oder Infodateien vorhanden.
Diese enthalten Aktualisierungen zum System oder zur Dokumentation
bzw. detailliertes technisches Referenzmaterial fiir erfahrene Benutzer
oder Techniker.

Technische Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Iandbuch nicht nachvollzichen
konnen oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nehmen Sie
das Hardware-Benutzerhandbuch zur Hand.

Dell™ bietet Unternchmenstraining und Zertifizierung an.
Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training.
Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden nicht an allen
Standorten zur Verfiigung.

Installation und Konfiguration

A VORSICHT: Bevor Sie mit dem folgenden Verfahren beginnen, lesen Sie
zunichst die Sicherheitshinweise und wichtigen Vorschriften im Produkt-
informationshandbuch durch.

In diesem Abschnitt ist die erstmalige Einrichtung des Systems beschrieben.
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Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen
Komponenten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fiir méglichen spiteren

Gebrauch auf.
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Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Wenn Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation zur Rack-Installation
far das System gelesen haben, kénnen Sie die Schienen und das System
im Rack installieren.

Wie Sie das System in einem Rack installieren, erfahren Sie in
der Dokumentation zur Rack-Installation.
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AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

Schliefen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen
gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen
lassen. Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker
des Bildschirmkabels festzuzichen.
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AnschlieBen der Stromversorgung

Verbinden Sie das bzw. die Netzstromkabel mit dem System.
Befestigen Sie die Kabel mit den vorgesehenen Streifen am Kabelarm.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer geerdeten Steckdose

oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler.
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Einschalten des Systems

3

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm (optional), um
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das System einzuschalten. Darauthin sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten.
Stellen Sie den Bildschirm ein, bis die Anzeige zufriedenstellend ist.
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AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit
dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wie Sie ein
Betriebssystem erstmalig installieren, erfahren Sie in der Dokumentation
Quick Installation Guide (Kurz-Installationsanleitung). Das Betriebssystem
muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System
erworbene Hardware oder Software installieren.

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Zwei oder vier Quad-Core-Prozessoren
der Reihe Intel® Xeon® 7300.

Erweiterungsbus

Bustyp PCI Express

Erweiterungssteckplitze Vier mit x8-Bandbreite und drei
mit x4-Bandbreite

Speicher

Architektur Fully-Buffered-DIMMs (PC2-5200,
667 MHz) mit ECC-Schutz und
beidseitigem Lockstep-Betrieb

Speichermodulsockel 32 x 240-polig

Speichermodul-Kapazititen 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

RAM (Minimum) 2 GB

RAM (Maximum) 128 GB
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Laufwerke

SAS-Festplatten

Optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk

Bis zu fiinf interne, hot-plug-fihige
3,5-Zoll-Laufwerke, (optional) mit
Unterstiitzung fiir Rickwandplatine

oder

Bis zu acht interne, hot-plug-fihige
2,5-Zoll-Laufwerke, (optional) mit
Unterstiitzung fiir Rickwandplatine

Ein IDE-DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk

in Flachbauweise oder ein SATA-
DVDROM/CD-RW-Laufwerk in
Flachbauweise (sofern verfiigbar)

ANMERKUNG: DVD-Geréte sind reine
Datenlaufwerke.

4-poliger Anschluss, USB 2.0

Anschliisse
Riickseite
NIC Vier RJ-45-Anschliisse
(fiir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB 2.0
Grafik VGA, 15-polig
Vorderseite
Grafik VGA, 15-polig
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB 2.0

Erste Schritte mit dem System |
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Grafik

Videotyp Grafikcontroller ATT ES1000;
VGA-Anschluss

Grafikspeicher 16 MB DDR-SDRAM

Strom

Netzstromversorgung
(iiber Wechselstromnetzteil)

Ausgangsleistung

Eingangsspannung

Maximaler Leistungsverlust

Maximaler Einschaltstrom
Batterien

Systembatterie

RAID-Akku (optional)

1570 W (200/240 V Eingangsspannung)
1030 W (100/127 V Eingangsspannung)
90-140 V bei 47-63 Hz

180-264 V bei 47-63 Hz

350 W

55 A

CR2032 3.0 V Lithium-Ionen-Knopfzelle
3,7 V Lithium-lonen

Abmessungen und Gewicht

Rack
Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht (maximale Konfiguration)

5 |

Erste Schritte mit dem System

173 mm
447 mm
706 mm
40 kg



Umgebung

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen

Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur
Betrieb
Lagerung
Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb
Lagerung
Regellose Schwingung
Betrieb
Lagerung
Halbsinusstof
Betrieb
Lagerung
Hohe tiber NN
Betrieb

Lagerung

10 bis 35°C
-40 bis 65°C

20% bis 80%
5% bis 95%

0,26 G
154G

31G +/-5%
71 G +/-5%

-152m-3048m
-15,2m - 10 668 m

Erste Schritte mit dem System
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2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG

% ZHMEIQZH: H évdeign ZHMEIQZH utrodeikviel onuavTIKES TTANPOPOPIES
TTOU 0aG BonBouv va XPNOIPOTIOINCGETE TTI0 CWOTA TOV UTTOAOYICTH GOG.

Q EIAONOIHZH: H évdeign EIAOMNOIHEH utrodeikvuel eite TBavr) BAARN
TOU UAIKOU €iTe atTAEIa SESOUEVWV KA GAG TTANPOPOPET TTWG VA ATTOPUYETE
1O TTPORANUA.

A MPOZOXH: H évd&1§n MPOZOXH utrodeikviel TNV mIOAVOTNTA UAIKAG
{nUIGG, TTPOCWITIKOU TpaupaTiopoU 1 Bavdarou.

O T poopieg Tov TEPLEYOVTAL GTO TTAPOVY £YYPAPO VITOKEVTAL 6€ aAhhayn] Yopic ewdomoinon.
© 2007 Dell Inc. Mg em@OLaln 6AOV TOV SIKOMOPATOV.

ATOyOpEVETAL AVGTNPMS 1) OVATOPOY®OYT LLE OTOLOVONTOTE TPOTO XMPIG TNV £yypaen Gdewa g
Dell Inc.

Epmopd ofjpoto mov ypnotponotovval o€ ovto to keipevo: H ovopasio Dell kot to hoyotomo DELL
etvar epmopucd onpato g Dell Inc. Ot ovopacieg Intel ko Xeon givan onpota katotedévra g
Intel Corporation. Ot ovopacieg Microsoft, Windows koar Windows Server givar orjpota. katotedéva
¢ Microsoft Corporation otig Hvopéveg ITolteieg 1/kon o€ ddleg yopes. H ovopacio Red Hat
givar onpa katotedév g Red Hat, Inc. H ovopocio SUSE givon ofjpo katatedév g Novell, Inc.

270 TOPOV £YYPOPO EVOEXETAL VOL YPTCLLOTOLOVVTOL GAL EUTOPIKA CTLLATO KO EUTOPIKEG OVOLLOGTIES
Y10 AVOLPOPE GTIG OVTOTNTES TTOV SLEKSUKOVV TOL GNLLALTOL KOIL TIG OVOLLAGIES 1] Y0 0vapOpd GTaL TPOTioVTOL
tovg. H Dell Inc. amomoteitor omotodnmote mboavo GLUPEPOV 1O10KTNGIOG OO EUTOPIKE GTLLOTOL

KOl EUTOPIKEG OVOUOGTIES EKTOC A oTA OV £YEL TNV KATOYN| TNG.
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XapaKTNPIOTIKA CUCTHHOTOG

Ta K0Pl OPAKTNPIOTIKGE AOYIGUIKOD KOl VAIKOD TOL GUGTHHATOG GOG
nepthopPfavoov:

Ao 1 Téo0epig enelepyaoTéG TETPATAOD TUPNVA Intel® Xeon®
g oepdg 7300.

YmootpiEn ocoppetpikng nolv-eneéepyaciog (SMP), ) omoia givot
Sdwbéoiun o cvothpata pe 6V0 1 téooepig pikpoenetepyaotég Intel Xeon.
To yapaxtnpiotikd SMP Beltidvel T GLVOMKY 0T0S0GT] TOL GUGTHUATOG
KoTopepilovTag Tig HiKpo-eneEepyuoTikEG EpY0oicg g aveEapTnToNg
wkpoemegepyaotéc. o vo ekpetalAevTeite avtd TO YOPAKTNPIOTIKO,
TPEMEL VOL YPNOLOTOIELTE £VaL AELTOVPYIKO GVOTNUA TTOV Va. viTooTnpilet
NV TOAV-ENEEEPYOTiaL.

% ZHMEIQZH: Av amropacioeTte va avaBabuioeTte To cUoTNUA
0aG EYKABIOTWVTOG TIPOCOETOUG UIKPOETTEEEPYAOTEG, TTPETTEI
va TTapayyeiAeTe Ta 0€T avaBAOUIONG MIKPOETTECEPYQTTH ATTO
TNV Dell. OAgg 01 eKBOOEIG TWV PIKPOETTEEEPYATTWV Xeon TnG
Intel ev Asitoupyolv owoTd WG TTPOCOETOI HIKPOETTECEPYOAOTEG.
To oet avafdBuiong atréd Tnv Dell Trepixel Tn owoTh €kdoon
MIKPOETTEEEPYAOTH, KABWG Kal 0dnyieg yia TNV eKTEAETN TNG
avaBdaduiong. OAol 01 HIKPOETTEEEPYATTEG TTPETTEI VA EXOUV
TNV idla oWTEPIKA cuXVOTNTA AEIToupyiag Kai To idIo uéyebog
KpUPNng UvApng (cache).
Kat’ géhdyroto 2 GB ota 667 MHz, pvijun DIMM pe neployi Tpocmpivig
armofnkevong (FBD), pe duvatdmrta avapaduiong oe 128 GB 1o péyioro,
e £YKATAGTACT GUVILOCUMY Hovadwy pynung Tav 512 MB, 1 GB,
2 GB 1N 4 GB o115 1£00¢p1g KApTES AVOS0V SIKTLOV LVILING.

YmootpiEn yio £0g Kot TEVTE E0OTEPIKES LOVADEG GKANPOD Siokov
3,5 wrtomv, Bepung odvdeong, Tomov SAS (ceipraxic cdvdeong SCSI)
N VITOGTNPIEN Y10 £OG KOl OKTMD EGMTEPIKEG LOVAIEC OKANPOV JiGKOV
2,5 wtomv Bepung ovvdsong, tomov SAS.

Mia povéda IDE DVD-ROM/CD-RW Aentig ypopung 1 povéda SATA
DVD-ROM/CD-RW Aentig ypappng (6tav vrdpyet dtabéoyun).

Abo mapoyég Tpopodoaciag Bepung covdeong oe epedpikn dapdpewon 1 + 1.
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*  Téooepig povadeg ovepiotpa, Kabepio and Tig omoieg amoteheitat and
V0 avellotnpeg e Smhd pdtopa, (e GOVOLO OKTG OVEUIGTNPEG WOENG.

*  Tpegvrodoyés enéktaong x4 Kol TE60EPIG VIOSOYES EMEKTACC
x8 PCI-Express.

*  Kdpta avdédov diktvov /0, 1) oola mapéyet téocepis kapteg NIC Gigabit
Ethernet, pe duvatdmnta vrootipiEng tayvttov dedopévov 10 Mbps,
100 Mbps kot 1000 Mbps.

*  Ewwn vrodoyn PCI ywo evoopatopévn kapta eheykri RAID
ue 256 MB kpuoeng pviung (cache) kot pmatapio RAID.

% THMEIQZXH: Agv utrooTnpideTal n €Kkivnon ToU CUCTAUATOG aTTO
€CWTEPIKN OUOKEUN TTpocapTnuévn o€ Tipocappoyéa SAS 3 SCSI,
oupTrepidapBavouévwy Twv SAS 5/E, PERC 5/E. Avarpé€re otnv
ToTroBecia support.dell.com yia Tig TTI0 TTPOGPATEG TTANPOPOPIES
UTTOOTAPIENG OXETIKA PE TNV EKKIVNON aTTO EEWTEPIKEG CUOKEUEG.

*  Téooepig ovlevktpeg cvppotovg pe USB 2.0 (800 oto gumpdg Kot 600
070 Tio® PEPOC) pe duvatdtnta eEMTEPIKNG VITOGTNPIENG Y10, Hia. LovAado
drokétac, pia povadoe dickov CD-ROM, éva TANKTporOY10, £VOL TOVTIKL
N wio povado pviung flash USB.

* Tpoaipetikdg eheyktig amopakpvopévns tpdcfacng (Dell Remote
Assistant Card 1] RAC) yio amopokpoopévn dtayeiplon cuetnuatmy.

* ’Eva evoopatopévo vrocvotnua 006vns cvppatd pe VGA pe gheykt
006vnc ATI ES1000, ota 33 MHz PCI. Avtd to vmocivotnua 086vng mepiéyet
Kot gMdyiotov 16 MB pviung 086vng e vmootipién yia dicdidotato
ypapwd. H péyiotn avéivon eivon 1600 x 1200 pe 65.536 ypodpata.

Ta ypagikd pe TpayLatikd xpopote vrootnpilovrat yuo tig akdAovdeg
avoivoelg: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Otav
gykataotabel n mpoapetikn Kapta RAC, N péyiotn avéivon g 08ovng
yiveton 1280x1024.

*  Adtoén KukAORATOVY Yl T dloyeipton cuotnudtmy, 1 ool Tapakorovdel
™ AELTOVPYin TV AVEULGTP®Y TOV GLOTHLATOC, KAOMS Kot TIG KPIoLeg
Beppokpacieg kat Téoelg Tov cvotnpoatos. H dtbtaén kukhopdtov yuo
™ dlayeipion cLoTUATOVY AELITOVPYEL O GUVOVUGUO L€ TO AOYIOLUKO
dwayelplong cvoTnudTmy.

* Ot ovlevktipeg TOL TOW PEPOVS TEPILAUPAVOVY GEPLAKO GLLEVKTNPO,
ovlevktipo 086vng, d0o cvlevktpeg USB kat técoepic cu{gvktnpeg
koptov NIC.
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O1 ovlevktipeg Tov eumpdg uépovg nepthapPdvovy éve culevktipa 086vng
Kot 600 cvlevktipeg USB.

Mmnpootivog mivaxag 1x5 LCD yia tnv To0T0TNTO TOV GUGTHHATOC KO TO
UNVOLLOTO GROAULATOV.

Mo tep1ocoTEPEG MANPOPOPIEG CYETIKA LLE GUYKEKPULEVA YOPOUKTNPLOTIKEL,
avatpéEte oty evotnta «Teyvikég mpodaypaéc» ot cerida 72.

AgiToUupyIKd cuoThUOTA
TTOU utrooThnpifovTal

Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 pe SP2
Red Hat® Enterprise Linux4 (éxdoom 4.5)
Red Hat Enterprise Linux Server 5

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

AAAeG TTANpOPOpPIEG TTOU EVOEXETAI
VO XPEIOOTEITE

A MPOZOXH: O Odnydgs MAnpogopiwyv lMpoidvrog TTapEXEI ONUAVTIKEG

TTANPOPOPIEG YIa TNV AO@AAEIN KAl TOUG PUBUIOTIKOUG KAVOVEG.

O1 TAnpo@opieg yia TNV yyunon evdéxetal va cuptrepiAaupdavovrai
M€oO o€ auTO TO £yyPa@Oo 1 WG §EXWPIOTO éyypago.

O Odnyog eykazaotaons oe papi | oL Odnyieg eykataotoons oe papl

OV GLVOIEVOLVY TN J1KT| GO ADo™ GE PAPL TEPLYPAPOVY TOV TPOTO
£YKOTAOTAGTG TOVG GUGTHUATOG GOG GE PAQL.

To Eyyeipioio kotdyov vAikod mapéyel TANPOPOPIEG OYETIKA LLE TOL
YOPOUKTNPLOTIKG TOV GUGTHLOTOG KOl TEPTYPAPEL TNV OVTILETOTIOT
TPOPANUAT®V TOL CLOTANOTOG GOG KOl TNV EYKATAGTOGN 1] TNV
OVTIKOTOOTOOT GUGTATIKMV GTOLEI®V TOL CLOTAATOG. To £yYpago
aVTo pmopei va eviomiotel oto CD mov 6uvodedovy 10 GOGTNA GOG
1 ot S1evBvvon support.dell.com.
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*  Ta CD 7ov 6uvodebovy T0 GUGTNILA GG TAPEXOVY TEKUNPIMOT) Kot
gpyalreia yio ™ SoUOpE®GCT KoL TN S10EIPIOT TOV GLGTAOTOS GAG.

*  Mepikég popég mapExovtat eVIEPOUEVEG KOOGELS Lall [ie To cOOTN L,
Y10 VoL TEPLYPAYOLY GAANYEG OTO GUGTNLLO, TO AOYICHKO /KoL TNV
tekpnpioon.

% THMEIQZXH: Na gAéyxeTe TTAVTOTE YIa EVNUEPWHEVES EKOOTEIG
oTtnv ToTroBeoia support.dell.com kai va diaBdlete TTpwTA
TIG EVNUEPWUEVEG EKOOOEIG ETTEIBN TTOAU OUXVA KaBIoTOUV
Eeepaopéveg TIG TTANPoPopieg GAAWV eyypapwv.

*  Xnueidoelg £kdoong N apyeia Readme (mAnpopopidv) evdéyetat v
TEPAOUPAVOVTAL Y10 VO TOPEYOVV TIG TEAEVTOIES EVILEPDOELG Y10, TO
oboTn 0, OTMG ETIONG TEKUNPIOON 1 TPOXDPNUEVO DAIKO avVAQPOPAS YIo!
TeYVIKA BEpaTa oV TpoopilovTal Yo EUTEIPOVG XPNOTES 1 TEYVIKOVG.

ARQypn TEXVIKAG BonOelag
Edv dev kotavoeite pia d1ad1kacio Tov 0d1yod ovtol 1) oV TO GOGTNLO deV

AEITOVPYEL PE TOV OVOUEVOLEVO TPOTO, avaTpEETe 6T0 Eyyeipidio katdyov vlikod.

Etvat S100éo1un ) Enyepnpatikn exnaidevon kot motomoinomn g Dell. I'a
TePLooOTEPES TANPOYOpies, avatpéste ot dievBuvon www.dell.com/training.
H vrnpecio avt| evéyetat va unv Tpocépetal o€ OAEG TIG TOTODEGIES.
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EykardoTaon Kol diapoépewon

A MPOXZOXH: MpoToU TTPayUATOTTOINOETE TNV TTAPAKATW S1adikaoia,
S1aBdaoTe kol akoAouBNOTE TIG 0BNYieg ao@AAEiag KAl TOUG
OoNUAVTIKOUG pUBUIOTIKOUG Kavoveg oTov O8nyo MAnpogopiwv
Mpoiévrog.

H evotro avt meptypdoeet To. fripata yio v apyikn poduon tomv mapapétpoy

TOV GLOTHHATOS GOG.

AvolyHa TNG CUCKEUACIOG TOU CUCTAHATOG

Avoi&te TN GVOKELAGIN TOV GUOTHUATOG GG KoL avayvVopiote KaOe avTikeipevo.
DurdEte Ol To VAIKE TOV GOG 0mooTAAONKAY Yo TV TEpinT@on Tov Ba Ta
xpewoteite apydtepa.
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Torof£TnON TWV PAYWYV KAl TOU CUCTHHATOG O€ pA@I

P oo T O T D O O O O O D D O O O O O OO OO0 000000 O

Molg ohokAnpdcete TV aviyvoon tov «Odnyidv aceaieiog» mov pickovtol
OTNV TEKUNPL®OOT] EYKOTACTAONS GE PAPL Y10 TO SVOTNUE 0OC, TOTOHETNOTE TIG
PAYEG KO TO GCUOTNLO OE PAOL.

Mo 0dnyieg oyETIKA [E TV EYKATACTAGT TOV GVOTNUATOG GOG GE PAPL, AVOTPEETE
OGNV TEKUNPIOON EYKOTACTOONG GE PAPL.
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Z0vdeon TTANKTPOAOyiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

Yuvoéate TO TANKTPOAOYLO, TO TOVTIKL Kot TV 000V (TpoatpeTIKy).

O1 6vlevKTipeG GTO TOM LEPOG TOL GUGTNHHOTOG £XOVV EIKOVIOLN TO OTTOTN
VIOOEKVOOLV TO KAAMOL0 TOL GuvdEeTal o€ Kbe ovlevitnpa. Tpénet va
opitete T1g Pideg (edv vApyoVV) 6TO GLLELKTHPA KAAMSIOV TG 006VNG.

Ta TpWwTa BAMATA PE TO CUCTNUAG 0OG
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Zovdeon Tng Tpopodoaciag

2uvoéoTe T0 KOADIL0(-0L) TPOPOSOGILaG GTO GUGTNLLAL.
AcQaAoTe To KOADOLO, [LE TOVG TTAPEYOUEVOVS IUAVTES.

Yuvdéote To GALO AKpo Tov KoAwdiov o€ yeimpévn mtpilo pedpatog 1) oe Eeymploth
TNYR TPoPodoaiag, Omwg eival éva cvatnua adtdAemmg tpoeodoaciog (UPS) 1 pua
povada dwavoung pevpatog (PDU).
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©£0on TOU CUOTANATOG O€ AsITOUpyid

3

b T O OO 00000000 00000000000 0b0000000

[Miéote 10 Kovpmi Aettovpyiag 610 cHOTHHA KoL TV 006V (TPOaIPETIKA) Y1 Vo
0écete og Aertovpyia o cvotnua. [pénet va avdyouv ot evdeitelg Aettovpyiog.
Pvbpiote ta kovpmid eléyyov g 086vng domov 1 wdva Tov gppavifetat vo
G0G IKAVOTOLEL.
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OAoOKARPWON TNG EYKATACTAONG
TOU AEITOUPYIKOU CUCTHMATOG

Edv éxete ayopdoel TpoeyKaTESTNIEVO AELTOVPYIKO GUGTNLA, OVUTPEETE OTNV
TEKUNPIOOT TOV AELTOVPYIKOD GUGTIHUATOG TOL GUVOIEVEL TO GVOTNLA GOG.

INo va eyKaTaoTNoETE £Vo AEITOVPYIKO GUGTNLO Y10 TPAOTY POPA, OVUTPEETE GTOV
Odnyo ypriyopngs eykordotaons. BeParwbeite 611 T0 Aertovpykd cvomua ivor
EYKOTEGTNUEVO, TPV EYKATOCTHCETE VAIKO 1 AOYIGHLKO TTOV eV EYETE AyOpAOEL

poli pe o cOoTN .

Texvikég Trpodlaypa@ég

Etmre§epyaoTiig

Tomog enekepyaotn

Avo 1| Téooepig enelepyaoTéG TETPATAOD
Topnva Intel® Xeon® g oepdg 7300

Aiaulog erékTaong

TYmog dodrov

Y7odoyég eméktaomg

PCI Express

Téooepig x8 xat tpeig x4

Mvipn

APpYITEKTOVIKN

Y70d0yEg LOVAS®V LVANG
XopnTikoTTeS LOVAS®V LVRUNG
EMdyiom pvnun RAM

Méyiotn pviun RAM

Movadeg pviung PC2-5200 pe mepoyn
Tpocmpivig amobnkevong (FBD) ota

667 MHz pe npootacio ECC kat apgidpoun
Aertovpyia KAeWd®pATOG PripaTOS

Tpiévra dvo 240 okidov
512 MB, 1 GB,2 GB, 4 GB
2GB

128 GB
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Movddeg

YxAnpoi dickot SAS

Movéda ontikod dickov

"Ewg ko1 mévte ecmtepikéc povadeg orAnpov
diokov 3,5 wiomv, Oeppng ovvdeong,
(TPOaPETIKA) LLE GTNPLYULO TAAKETOG BAONS
1

"Eog ko1 okTd e0mTEPIKES LOVAdES GKANPOD
diokov 2,5 wtomv, Oeppng ovvdeong,
(TpoatpeTIKA) [LE GTNPYULO TAUKETOG BAONG
Mia povédoa IDE DVD-ROM/CD-RW
AemTAG YpOUUNG N povada SATA
DVDQHROM/CD-RW Aentig ypappng
(6tav vrapyet drabéoiun).

THMEIQZH: Oi povadeg diokou DVD
gival yovo yia dedopuéva

Movada pviung flash 4 okidwv, ovppatéc pe USB 2,0
YUJEUKTAPEG
ITicw pépog
Kdpta NIC Téooepig RJ-45 (v evoopotopéveg
kapteg NIC 1 GB)
Yeiplokn 9 oxidwv, DTE, copparh pe 16550
USB Avo 4 axidwv, cvppatol pe USB 2,0
006w VGA 15 axidov
Epmpog puépog
006vn VGA 15 axidov
USB AvYo 4 akidov, cvpparoi pe USB 2,0
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086vn

TYmog 006vng

Mviun 006vng

E\eykg 006vng ATT ES1000,
ovlevktpag VGA

16 MB pviiun DDR SDRAM

Tpogodooia

Tpogodocia AC (avé tpopodocic)
HX\ektpikn| 10y0¢ o Watt (¢€060¢)

Tdon (gicod0g)

Méyiot Katavdimon 1oydog
Méyioto pedpa elopong
Mratapieg

Mmatopio GUGTHUATOG

Mmnatopio RAID (mpoarpetid)

1.570 W (200/240 V AC gic0603)
1.030 W (100/127 V AC gicodog)
90-140 VAC @47 - 63 HZ
180-264 V AC @ 47 - 63 HZ
350 W

55 A

CR2032 3,0 V 16vtog Mbiov
og oYNLa VOUIoHOTOG

3,7 V 16vtog Mbiov

QuOoIKA XAPOKTNPICTIKA

Paopt
“Yvyog
Mnkog
[M\étog
Bapog (néyom dwpdpomon)

6,8 tvtoeg (173 mm)
17,6 ivtoeg (447 mm)
27,8 tvtoeg (706 mm)
90 Aumpeg (40 kg)
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XapakTnploTIKAa TrePIBAAAOvVTOg

THMEIQZH: MNa emmAéov TTANpo@opieg OXETIKA e TIC TIEPIBAAAOVTIKEG HETPAOEIG
YIO OUYKEKPIPEVEG DIANOPPUWOEIG GUCTAMATOG, ETTIOKEPTEITE TN d1EUBUVON
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogpupokpacio
Agrtovpylog 10 ¢mg 35°C (50 éwg 95°F)
Amobnkevong -40 £mg 65°C (-40 ¢mg 149°F)
ZyeTKn vypacia
Agrtovpyiog 20% £wc 80%
Amofnfkevong 5% €wg 95%
Toyaio toAdvievon
Agrtovpylog 0,26 Grms
Amofnfkevong 1,54 Grms
Hprovoedng 66vnon
Agrtovpyiog 31 G +/-5%
Amobfkevong 71 G +/- 5%
Yyoépetpo
Agrrovpyiag -15,2 pétpa (-50 médw) Emg 3.048 pétpa
(10.000 modw)
Amobnkevong -15,2 pérpa (-50 moo10) £wg 10.668 pétpa

(35.000 moow)
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Systemy Dell™ PowerEdge ™ R900

Rozpoczecie pracy
Z systemem



Uwagi, ostrzezenia i przestrogi

% UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomosé¢, ktéra pomoze lepiej
wykorzysta¢ komputer.

O OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwo$¢ uszkodzenia
sprzetu lub utraty danych i informuje o sposobie uniknigcia problemu.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA dotycza mozliwosci wystapienia
strat materialnych, odniesienia obrazen lub $mierci.

Informacje zamieszczone w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2007 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeZone.

Zabrania si¢ powielania w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Dell Inc.

Znaki towarowe uzyte w tekscie: Dell i logo DELL sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.;

Intel i Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; Microsoft,
Windows i Windows Server sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczony i/lub innych krajach; Red Hat jest zarejetrowanym znakiem towarowym
firmy Red Hat, Inc.; SUSE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.

W tym dokumencie moga by¢ takze uzyte inne znaki i nazwy towarowe w odniesieniu do podmiotow
posiadajacych prawa do znakéw i nazw lub ich produktow. Firma Dell Inc. nie rosci sobie praw
wiasnosci do jakichkolwiek znakéw towarowych i nazw handlowych, ktorych nie jest wlascicielem.
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Funkcje systemu

Glowne funkcje sprzgtu i oprogramowania zainstalowanego w zestawie
komputerowym:

Dwa lub cztery procesory Dual-Core Intel® Xeon® 7300.

Obstuga symetrycznego wieloprzetwarzania (SMP), ktora jest dostgpna

w systemach z czterema mikroprocesorami Intel Xeon. SMP znacznie
poprawia ogdlng wydajnos¢ systemu, dzielac operacje pomiedzy niezalezne
mikroprocesory. Aby mdc korzysta¢ z tej funkc;ji, konieczne jest posiadanie
systemu operacyjnego obstugujacego wieloprzetwarzanie.

% UWAGA: W przypadku rozbudowy systemu poprzez zainstalowanie
dodatkowego mikroprocesora konieczne bedzie nabycie zestawow
do rozbudowy i aktualizacji mikroprocesora firmy Dell. Nie wszystkie
wersje procesoréw Intel Xeon bedg prawidtowo dziata¢ jako mikro-
procesory dodatkowe. Zestaw do rozbudowy i aktualizacji firmy
Dell zawiera prawidtowg wersje mikroprocesora oraz instrukcje
przeprowadzenia rozbudowy i aktualizacji. Wszystkie mikroprocesory
muszg mieé te samg wewnetrzng czestotliwos¢ pracy oraz te sama
pojemno$¢ pamieci podreczne;.

Minimum 2 GB w pelni buforowanej pamigci DIMMs (FBD)

o czestotliwosci 667 MHz, z mozliwoscig rozszerzenia do maks. 128 GB

poprzez kombinacje instalacji modutéw pamigci 512 MB, 1 GB, 2 GB

lub 4 GB w czterech kartach nosnych pamigci.

Obstuga do szesciu 3,5 calowych, wewnetrznych, podtaczanych szeregowo
podczas pracy urzadzenia dyskow twardych SCSI (Serial Attached SCSI) lub
do o$miu 2,5 calowych wewnetrznych dyskéw twardych SAS podtaczanych
podczas pracy urzadzenia.

Jeden waski naped IDE DVD-ROM/CD-RW lub waski naped SATA
DVD-ROM/CD-RW (jesli jest dostepny).
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* Dwa zasilacze podiaczane podczas pracy urzadzenia w konfiguracji
nadmiarowej 1 + 1.

* Cztery moduly wentylatorow, kazdy sktadajacy si¢ z dwoch wentylatorow
dwuwirnikowych, co daje razem osiem wentylatorow chlodzacych.

* Trzy gniazda rozszerzen PCI Express x4 i cztery gniazda rozszerzen
PCI Express x8.

* Karta nosna wejscia/wyjscia z czterema zintegrowanymi kartami sieciowymi
Gigabit Ethernet, obstugujacymi predkosé transmisji danych 10 Mby/s,
100 Mb/s i 1000 Mb/s.

* Gniazdo PCI przeznaczone dla zintegrowanej karty kontrolera RAID
z pamigcig podreczng o pojemnosci 256 MB i1 baterig RAID.

% UWAGA: Uruchamianie systemu nie jest obstugiwane z urzadzenia
zewnetrznego podigczonego do adaptera SAS lub SCSI (tgcznie
z SAS 5/E i PERC 5/E). W celu uzyskania najnowszych informaciji
dotyczgcych uruchamiania systemu z urzadzen zewnetrznych
prosze odwiedzi¢ strone support.dell.com.

* Dwa zlacza kompatybilne z USB 2.0 (dwa z przodu i dwa z tyhu),
obstugujace stacje dyskietek, naped CD-ROM, klawiaturg, mysz lub
naped USB flash.

*  Opcjonalny kontroler zdalnego dostegpu (Dell Remote Assistant Card
lub RAC) do zdalnego zarzadzania systemem.

* Zintegrowany podsystem grafiki z grafika VGA z kontrolerem grafiki ATI
ES1000 PCI o czgstotliwosci 33 MHz. Podsystem grafiki ma min. 16 MB
na operacje graficzne z obshuga grafiki dwuwymiarowej (2D). Maksymalna
rozdzielczo$¢ wynosi 1600x1200 z 65,536 kolorow; grafika w kolorach
rzeczywistych jest obstugiwana przy nastepujacych rozdzielczosciach:

640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Gdy zainstalowana jest
dodatkowa karta zdalnego dostepu (RAC), maksymalna rozdzielczo$¢
grafiki wynosi 1280x1024.
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Obwod zarzadzania systemami, ktory monitoruje dziatanie wentylatoréw
systemowych, jak rdwniez napigcie krytyczne i temperature krytyczna
systemu. Obwod zarzadzania systemami pracuje w potaczeniu

z oprogramowaniem do zarzadzania systemami.

Ztacza umieszczone na panelu tylnym obejmuja jedno zlacze szeregowe,
ztacze karty grafiki, cztery ztacza USB i dwa zlacza kart NIC.

Ztacza na panelu przednim obejmuja jedno ztacze grafiki i dwa ztacza USB.

1x5 diod LCD na panelu przednim dla identyfikatora (ID) systemu
i komunikatéw o btedach.

Wigcej informacji o poszczegdlnych funkcjach mozna znalez¢ w sekcji
»Specyfikacja techniczna” na stronie 88.

Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 z SP2
Red Hat® Enterprise Linux4 (wersja 4,5)
Red Hat Enterprise Linux Server 5

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)
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Inne przydatne informacje

A PRZESTROGA: Przewodnik z informacjami o produkcieudostepnia
wazne dane dotyczace bezpieczenstwa oraz informacje prawne.
Informacje na temat gwarancji moga by¢é zamieszczone w tym
dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

*  Podrecznik montowania stelazu lub Instrukcje dotyczace montowania stelazu
dotaczone do stelazu opisujg sposob montowania komputera na stelazu.

*  Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach
systemu i opis sposobow rozwigzywania problemow zaistniatych
podczas uzytkowania systemu, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub
wymiany elementow systemu. Ten dokument mozna znalez¢ na ptycie CD
dostarczonej wraz z systemem lub na stronie internetowej support.dell.com.

* Plyta CD dotaczona do systemu zawiera dokumentacj¢ i narzedzia
do konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim.

* (Czasem wraz z systemem dostarczane sa aktualizacje opisujace
zmiany w oprogramowaniu systemowym i/lub dokumentacji.

% UWAGA: Prosze zawsze szukac¢ aktualizacji na stronie
support.dell.com i czyta¢ informacje o aktualizacjach,
poniewaz czesto pojawiajg sie one tam z wyprzedzeniem
w poréwnaniu do innych dokumentow.

* Dane o wersji lub pliki readme mogg by¢ dotaczone do systemu w celu
dostarczenia informacji o uaktualnieniach wprowadzonych w ostatniej chwili
do systemu, dokumentacji lub zaawansowanych technicznie materiatéw
referencyjnych, przeznaczonych dla do§wiadczonych uzytkownikow lub
personelu technicznego.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

W przypadku niezrozumienia procedur opisanych w tym podreczniku lub jesli
system nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapoznac si¢ z Podrecznikiem
uzytkownika sprzetu.

Dostegpne sg rowniez szkolenia i certyfikaty firmy Dell™ Enterprise —
dalsze informacje znajduja si¢ na stronie internetowej www.dell.com/training.
Ta ustuga moze nie by¢ dostgpna we wszystkich lokalizacjach.
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Instalacja i konfiguracja

A PRZESTROGA: Przed wykonaniem ponizszej procedury nalezy
przeczytac i zastosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa oraz
waznych informacji prawnych zamieszczonych w Przewodniku
z informacjami o produkcie.

Ta sekcja opisuje czynnosci, ktore nalezy wykonaé podczas konfigurowania

systemu po raz pierwszy.

Rozpakowanie zestawu komputerowego

Rozpakuj zestaw i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy. Zachowaj wszystkie
opakowania na wypadek, gdyby okazaty si¢ pdzniej potrzebne.
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Instalowanie prowadnic i systemu w stelazu

T T T T T O O T T T O O T O O O O O OO 0000000000

Po przeczytaniu ,,Instrukcji dotyczacych bezpieczenistwa”, przedstawionych
w dokumentacji instalacyjnej stelaza przeznaczonego dla systemu, zainstaluj
na stelazu prowadnice oraz zestaw.

W celu uzyskania instrukcji dotyczacych montowania zestawu w stelazu
nalezy przejrzeé¢ dokumentacj¢ dotyczaca montowania w stelazu.
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Podtaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czgSci systemu oznaczone sg ikonami, wskazujacymi kabel
ktory nalezy podiaczy¢ do ztacza. Nalezy upewnic sig, ze $ruby na ztaczu kabla
monitora sa dokrecone (o ile wystepuja).
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Podtaczanie do zasilania

Podlacz kabel (kable) zasilania systemu do komputera.
Zabezpiecz kable dostarczonymi tasmami.

Teraz podtacz druga koncoéwke kabla do uziemionego gniazdka elektrycznego
lub innego zrédia zasilania, np. do zasilacza bezprzerwowego (UPS) lub do
jednostki rozdziatu zasilania (PDU).
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Wiaczanie systemu

3

b T O OO 00000000 00000000000 0b0000000

Nacisnij przyciski zasilania systemu i monitora (opcjonalnego). Powinny
zaswieci¢ si¢ wskazniki zasilania. Wyreguluj ustawienia monitora az do
uzyskania odpowiedniego obrazu.
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Dokonywanie ustawien systemu
operacyjnego

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie
zapoznaj si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz

z komputerem. Jesli system operacyjny jest instalowany po raz pierwszy,
nalezy zapoznac si¢ z Podrecznikiem szybkiej instalacji. Przed instalacja
sprzgtu lub oprogramowania niezakupionego wraz z zestawem nalezy
upewnic sig, czy w komputerze zostat zainstalowany system operacyjny.

Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora Dwa lub cztery procesory
Dual-Core Intel® Xeon® 7300.

Szyna rozszerzen

Typ szyny PCI Express

Gniazda rozszerzen Cztery x8 i trzy x4

Pamieé¢

Architektura Catkowicie buforowane moduty pamigci

DIMM PC2-5200 o czgstotliwosci

667 MHz z zabezpieczeniem ECC oraz
dwoma niezaleznymi trybami ,,lockstep”,
ktére umozliwiaja tworzenie
dwukanatowych odbi¢ lustrzanych.

Gniazda modutéw pamigci Trzydziesci dwa 240-stykowe
Pojemnos¢ modutéw pamigci 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
Min. pojemnos¢ pamigci RAM 2GB

Maks. pojemno$¢ pamigci RAM 128 GB
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Napedy

Dyski twarde SAS

Do pigciu 3,5 calowych dyskow
wewngtrznych podtaczanych podczas
pracy urzadzenia (opcjonalnie)

z obstuga tablicy potaczen

Iub

Do o$miu 2,5 calowych dyskéw
wewngtrznych podlaczanych podczas
pracy urzadzenia (opcjonalnie)

z obstuga tablicy potaczen

Naped optyczny Jeden waski naped IDE DVD-ROM/
CD-RW lub waski naped SATA
DVDROM/CD-RW (jesli jest dostepny)
UWAGA: Urzgdzenia DVD sg
przeznaczone tylko do danych
Naped dysku flash 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Ziacza
Tylne
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 (dla zintegrowanej
1-GB karty NIC)
Szeregowy 9-stykowy, DTE, zgodny z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Przednie
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
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Grafika

Typ grafiki Kontroler grafiki ATT ES1000; ztacze VGA
Pamig¢ grafiki Pami¢¢ DDR SDRAM o pojemnosci

16 MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)

Moc (na wyjsciu) 1570W (200/240 VAC - wejscie)
1030W (100/127 VAC - wejscie)
Napigcie (na wejsciu) 90 - 140 VAC @ 47 - 63 HZ
180 - 264 VAC @ 47 - 63 HZ
Maksymalna utrata mocy 350W
Maksymalne natezenie 55A
pradu przy wiaczeniu
Baterie
Bateria systemowa Litowo-jonowa bateria pastylkowa
CR 2032 o napigciu 3,0 V
Bateria RAID (opcjonalna) Litowo-jonowa o napigciu 3,7 V
Cechy fizyczne
Stelaz
Wysoko$¢ 6,8 cala (173 mm)
Szeroko$¢ 17,6 cala (447 mm)
Glegbokos¢ 27,8 cala (706 mm)

Waga (przy maksymalnej konfiguracji) 90 funtéw (40 kg)
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegdlnych konfiguracji systemu prosze odwiedzic¢
strone internetowg www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania
Wilgotnos$¢ wzgledna
Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania
Przypadkowe wibracje
Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania
Wstrzas o sygnale potowy sinusoidy
Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania
Wysokos¢ n.p.m.

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

od 10 do 35°C (od 50 do 195°F)
od -40 do 65°C (od -40 do 149°F)

od 20% do 80%
od 5% do 95%

0,26 Grms
1,54 Grms

31 G +/-5%
71 G +/- 5%

-15,2 metra (-50 stop) do 3 048 metréw
(10 000 stop)

-15,2 metra (-50 stop) do 10 668 metrow
(10 000 stop)
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NMpumeyaHun, 3amevyaHus
U npeaynpexpeHus

% MPUMEYAHUE: MPUMEYAHUE copepXut BaxkHyto MHopmMaLmio,
KOTOpas NOMOXET NCMOoMNb30BaTh KOMMbloTep Gonee achdekTUBHO.

O BHUMAHUE: BHNIMAHUE ykasbiBaeT Ha BO3MOXHOCTb MOBPEXAESHNUA
060pynoBaHMA UK NOTepN AaHHbIX N OBBLACHSET, KaK 3TOro U3bexarsb.

A NMPEAYNPEXAOEHWUE: NPEOYNPEXOEHUE yka3biBaeT Ha
noTeHUManbLHy ONacHOCTb NOBPEXAEHUS, MONy4YeHUN Nerkmx
TpaBM WUNu Yyrpo3y AN XKU3HWU.

Hndopmannsi, BKIIOYEHHAs] B COCTAB IaAHHOI0 JOKYMEHTa, MOXKeT ObITh H3MeHeHa
0e3 yBeiOMJICHHUS.
© 2007 Dell Inc. Bee npaBa 3ammuieHbl.

Bocnpowussenenie m000ii 4aCTH JAHHOTO JOKYMEHTA JTI00BIM CII0CO00M 6e3 IHCEMEHHOTO
paspeuienus kopriopauuu Dell Inc. crporo Bocnpemiaercs.

Hmxe nepeunciieHsl ToBapHbIe 3HAKH, UCHOJIb30BaHHBIE B 9TOM JA0KyMeHTe. Dell 1 norotumn
DELL siBnsitoTcst TOproBeIMU 3Hakamu kopropanuu Dell Inc.; Intel n Xeon sBastorcst
3aperucTpUPOBaHHBIMU TOPrOBBIMU 3HaKaMu Kopriopauuu Intel; Microsoft, Windows u Windows
Server SBISIOTCS 3apeTHCTPUPOBAHHBIME TOPrOBBIMH 3HaKaMH Kopriopanuu Microsoft B CIIIA
W/Mnu Opyrux crpanax; Red Hat siBiseTcs 3aperiCTpUPOBAaHHBIM TOPTOBBIM 3HAKOM KOPIIOpPALIUU
Red Hat, Inc.; SUSE siBisieTcst 3aperHCTpUpOBaHHEIM TOPTOBBIM 3HaKoM Koprioparuu Novell, Inc.

OcTabHble TOBAPHbIE 3HAKH ¥ TOPrOBbIC HAMMEHOBAHHUS MOT'YT HCIIOJIb30BAThCS B TOM PYKOBOJCTBE
JUIst 0003HaYEHMs] KOMIIAHHH, 3asBIISIOMINX [IpaBa Ha TOBapHbIE 3HAKU U HAUMEHOBAHUS, HIIN
MPOAYKTOB 3TUX KoMmnaHuii. Koprnopauus Dell Inc. He 3asiBisieT npaB Ha Kakue-1100 TOBapHbIe
3HAKH U HAaUMEHOBaHHUS, KPOME COOCTBEHHBIX.
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KoMnoHeHTbl cuctembl

Huxe nepevnciieHbl OCHOBHBIE XapaKTEPUCTUKH aIllapaTHOTO U MPOrPaMMHOr0
o0ecrneueHns CHCTEMBI.

*  OuuH WM YeThIpe YeThIpexbaaepHbIX npoueccopa Intel® Xeon®
cepun 7300.

* Ilomnepxka CMMMETPUYHON MHOTOIpoLeccopHOit 06padotku (SMP),
pe€ain3oBaHHadg B CUCTEMAX C ABYMs UJIA YETBIPbMSA MUKPOIIPOLIECCOpaMU
Intel Xeon. SMP 3HauuTenbHO MOBBIIAET IPOU3BOJUTEIBHOCTh CUCTEMBI,
pasaciigsd BbIYUCIUTEIbHBIC ONICpaAllii MEKIY JABYMSA HE3aBUCUMbIMU
MHKpoTporeccopaMu. YToObI BOCTIONB30BATHCS MPEUMYILECTBAMHU 3TOI
byHKIMH, HE0OX0AMMA OTepPallMOHHAs CUCTEMA, TIOAIeP KUBAIOIIAs
MHOTOTPOIIECCOPHYIO 00PaOOTKY.

% NMPUMEYAHUE: Ecnn HeobXoaMMO MOOEPHU3MPOBATEL CUCTEMY
N YyCTAHOBUTb AOMOSTHUTENBbHbIE MUKPOMPOLIECCOPI, CrieayeT
3aKasaTb KOMMMEKTbI ANsi MUKPONPOLIECCOPHON MOAEpHU3aLmMm
B kopnopauum Dell. He Bce Bepcum mukponpoueccopos Intel
Xeon KOppeKkTHO paboTaloT B Ka4ecTBe AOMONMHUTENbHbIX
Mukponpoueccopos. B komnnekTt ana mogepHusauum Dell Bxoaut
MUKPOMPOLIECCOP NOAXOASILLEN BEPCUU, @ TAKKE UHCTPYKLMK NO
NpoBeAeHN0 MoaepHMn3aLmmn. Bce MukponpoLeccopbl A0MKHbI
UMETb OLMHAKOBYIO BHYTPEHHIOI TaKTOBYIO YAacTOTY M OANHAKOBbIV
ob6bem KaLl-namaTu.

* He menee 2 M6 namstu ¢ gactotoit 667 MI'i, Moaynu DIMM ¢ nonHoi
oythepuszanueii (FBD), Bo3amoxHOCTH HapamuBauus 10 128 I'6 mytem
YCTaHOBKHM KOMOHMHAIIMK MOAYIeH mamsata oosemMoM 512 M6, 1 T'6,

2 I'6 nnm 4 I'6 B 4eThIpex HACTPOCYHBIX IUTATAX MAMSTH.

* [lomaepsxka a0 ATy 3,5-A10MMOBBIX BHYTPpeHHHX IuckoB Serial-Attached
SCSI (SAS) ¢ BO3MOXXHOCTBIO 3aMEHBI B «TOPSUEM» PEKHUME HITH 10 BOCBMH
2,5-110MMOBBIX BHYTPEHHHX KECTKHUX AUCKOB SAS ¢ BO3MOXKXHOCTBIO
3aMEHbI B «TOPSTYEM) PEKHME.

*  Opnno ToHKoe komMOuHUpoBanHoe IDE-ycTpoiicteo DVD-ROM/CD-RW
WK TOHKOE KoMOMHMpOoBaHHOe ycTpoiicTBo SATA DVD-ROM/CD-RW
(ecnu OCTYIHO).
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J1Ba 0JI0Ka MUTaHKSI MOIIHOCTBIO C BOBMOXKHOCTBIO 3aMEHBI B «TOPSTUEM)
pexume B U30bITOUHOI KoHurypauun 1 + 1.

LIGTHpe BCHTUJIATOPHBIX MOAYJIA, Ka)K,Z[LIfI M3 KOTOPBIX COCTOUT U3 ABYX
JABYXMOTOPHBIX BEHTUJIATOPA — BCETO BOCEMb OXJIAXKAAIOUIUX BEHTUIIATOPA.

Tpu 4-xaHaTBHBIX U YeTHIpE §-KaHAMbHBIX cnoToB pactuupenus PCI-Express.

Ha}lCTpOC‘lHaﬂ jiata BBOJia-BbIBOJA C YCTBIPbMS KOHTPOJJIEpAMU CETEBOI'O
untepdetrica Gigabit Ethernet, obecrnieunBaronux moAaCPKKy Mepeaauu
JaHHBIX co ckopocTsimu 10 M6ut/c, 100 Mout/c u 1000 M6ut/c.

Brinenennsiii pazsem PCI qiis BetpoeHHOM kapThl KoHTpoiutepa RAID
C K3MI-TaMSIThI0 00beMoM 256 MO 1 akkymymnstopom RAID.

% NMPUMEYAHMUE: He nopaepxuBaeTcs 3arpy3ka CUCTEMbI C BHELLHUX
YCTPOWCTB, NOAKMNIOYEHHBIX K aganTtepy SAS unu SCSI, Bkntovas
SAS 5/E, PERC 5/E. JononHuTenbHyo MHOopMaLmio 0 nogaepxke
3arpy3Kkv CUCTEMbI C BHELLHUX YCTPOWCTB MOXHO HalTh Ha canTe
support.dell.com.

YetsIpe pazbema, COBMECTUMBIX co crangaptoM USB 2.0 (1Ba Ha nepenHeit
U JIBa Ha 33/{He} NaHesn), 00ecIiednBaloIe BHENTHION TTOJIEPKKY
JIMCKOBOJIa THOKMX IUCKOB, TUCKOBOJA KOMITAKT-IMCKOB, KJIABUATYPBHI,
MbImM win Quanr-namsta USB.

Heoo0s3arenpabiii koaTpomiep RAC (Remote Access Controller [koHTporuiep
YAANEeHHOTO JocTyMnal) JUisl yIaJeHHOTO YIPABICHHS CHCTEMOI.

Berpoennas VGA-coBMecTHMast BUAEOMOICUCTEMA C BUIEOKOHTPOILIEPOM
ATI ES1000 ra mmae PCI ¢ vactoroii 33 MI'11. B ganHo#i BuzeonoacucreMe
nMmeeTcs He MeHee 16 MO BuaeonaMsTH ¢ OAIEPKKOM IByMEpHOH rpadyKH.
MakcumansHoe pazpenrenre 1600x1200 ¢ mopmepxkoii 65 536 1BETOB;
pexuMm true-color moamepxuBaeTcst mpu paspenrenusx 640 x 480, 800 x 600,
1024 x 768, 1280 x 1024. Ecnu ycTaHOBIEH JOMOTHUTENBHBIN KOHTPOILIED
RAC, makcumansHOe paspenieHue Buaeom3odpaxenns papao 1280 x 1024.

CxeMa ynpaBieHHUs] CHCTEMOH, cieasimas 3a paboToil BEHTUIISITOPOB,

a TaKkxkKe 3a HalpsHKEHWEeM MMUTaHUs U paboueil TeMneparypoil CHCTEMBI.
CxeMa yrpaBJieHHsi CUCTEMO# pabOTaeT COBMECTHO C MPOrPaMMHbBIM
obecneyeHueM CHCTEMHOTO YIIPaBlIeHHs.

| Hayvano pa6oTbl ¢ cuctemoi



Ha 3anHeii naHenm UMeIOTCs pa3beMbl TOCIIe10BaTeIbHBIX TOPTOB,
BHJIe0a1anTepa, 1sa USB-pa3bema u iBa pazbeMa ceTeBbIX HHTEP(EHCHBIX
Kapr.

Ha nepenneil manenu uMmeroTcs BUieopaszbeM U 1Ba pazbema USB.

1 x 5 XKK-aucrieit Ha nepenHelt maHe n 111 0TOOpakeHHsT CHCTEMHOTO
UAEHTU(PHUKATOPA ¥ COOOIIEHHUHT 00 OIMIIOKAX.

Bonee noapobHyio nHpopmMaLyio 06 OTASIbHBIX KOMIIOHEHTaX CM. B pasjiene
«TexHUYeCKHE XapakTepuCTUKWy Ha cTp. 104.

NMopaepxka onepauyMoOHHbLIX CUCTEM

Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 ¢ SP2
Red Hat® Enterprise Linux4 (Bepcus 4.5)
Red Hat Enterprise Linux Server

SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

OononHuTenbHasa nonesHas MHgopmMauus

A NPEOYNPEXOEHUE: B nokymeHTe MHhopmayuoHHOe pykoeodcmeo

no npodykmam npuBeaeHa BaxkHasi MH(hopmaLuusi o 6e3onacHocCTy,
a TaKxe HopmaTuBHas nHcdopmauumsa. MNapaHTunHaa nHdopmauus
MOXeT BKNIoYaTbCA B COCTaB AAaHHOro AOKYMEeHTa unm 6biTb
npeacTaBneHa B oTAENbHOM [OKYMEHTe.

Hoxyment Rack Installation Guide (PyKoBOACTBO 1O yCTaHOBKE B CTOMKY)
wnu Rack Installation Instructions (IHCTpyKUMH IO yCTaHOBKE B CTOMKY),
HIOCTaBJIsieMble CO CTOMKOM, OMMCHIBAIOT MPOLIEYPY MOHTaXa CUCTEMBI

B CTOMKY.

B noxymente Pykoeoocmeo nonvsosamens 060py0o8aris TIPEIOCTABIIETCS
HH(OPMAIIHS O XapaKTEPUCTHKAX CHCTEMBI M OITHCAH MOPSIOK YCTPAHCHUS
HEHCIPABHOCTEH CHCTEMBI H YCTAHOBKHU HJIM 3aMEHBI €€ KOMITOHCHTOB.
DTOT TOKYMEHT MOXXHO HAWTH Ha KOMITAKT-IUCKAX, IIOCTABIIICMBIX BMECTE
C cUCTeMOi, min Ha BeO-caiire support.dell.com.

Hauyano pa6oTbl ¢ cuctemonm | 97



*  Ha xommaxT-uckax, ocTaBlIsieMbIX BMECTE C CUCTEMOIA, cofepKarcs
[IPOrpaMMHBIE CPEACTBA [Vl HACTPOMKHU CUCTEMBI U YIIPABIEHUS €10,
a TaKXKe COOTBETCTBYOLAs JOKYMEHTALIUS.

* I/IHOFHa K CUCTEME MpHIararoTcs O0OHOBIIEHUS JOKYMCHTOB 111
MnpeaoCTaBICHU ONTUCaAHUA H3MCHCHI/Iﬁ, BHECCHHBIX B CUCTEMY,
MporpaMMHoO€ oOecrieueHre 1/uiu B JOKYMCHTAIUIO.

% NMPUMEYAHMUE: PekomeHayeTcs perynsapHo NpoBepsTb Hanmyme
o6HoBneHu Ha BeG-canTe support.dell.com u B nepsyto o4yepenb
YUTaTb OTHOCALLYIOCS K HAM MHCpOpMaLIMIO, MOCKOSIbKY 3a4acTyto
OHa SIBMSETCS NPUOPUTETHOW MO OTHOLLEHMIO K MHpopMaLImMu B Apyrunx
AOKYMEHTax.

* B xoMmIuIekT mocTaBKu MOTYT BKJIHOYATbCA 3aMETKHU O BBIITYCKE WJIA (baﬁJ'II)I
Readme, CcoAcpiKalye onrucaHue rmocjaeaHux OOHOBIIEHUI M U3MEHEHHI
CHUCTCMbI WK JOKYMCEHTAMH, a TAKIKEC JOIMOJHUTC/IbHYIO CIIPABOYHYTO
TEXHUYCCKYIO I/IH(l)OpMaIII/IIO, npez[Ha3HaquHoﬁ JUIA OIIBITHBIX
IOJIb30BaTelell ¥ TEXHUYECKUX CIICIHUAJINCTOB.

I'IonyquMe TeXHUYeCcKomn noaaepxkKum

B ciyyae HermoHMMaHWs IPUBEIEHHON B HACTOSIIIIEM PYKOBOJICTBE MPOLIE/LYPBI
UM HETIPaBUIBLHOM paboThl CUCTEMBI CM. IOKYMEHT PyKko8o0cmeo nonv3osamens
060pydosaHusL.

C nporpammoii o6yuenus u ceprudukanuu (Enterprise Training & Certification)
koproparu Dell™ mMoxkHO 03HakoMHThCs Ha caiite www.dell.com/training.
OTa yciyra JOCTYIHA HE BO BCEX PETHOHAX.
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YcTtaHOBKa U HacTpoumkKa

A NMPEOQYNPEXOEHUE: MNMepea BbINONMHEHMEM ONMUCAHHbIX
HWXe npoueayp 03HaKOMLTECb C MHCTPYKLUAMU NO TEXHUKE
6e30MacHOCTU M BaXXHOW HOpMaTMBHOM UHchopMaLmen
B AOKyMeHTe «MHdopMaLnoHHOe pyKkoBOACTBO NO NPOAYKTaM».

B naHHOM pa3zese onuchbIBatOTCS IEHCTBUS 10 NIEPBOHAYAIbHOM yCTaHOBKE
CHUCTEMBI.

PacnakoBka cucrtembl

Pacnakyiite cuctemy U naeHTHGULIMPYHTE KaxIblid koMoHeHT. CoxpaHHTe Bce
YMaKOBOUHbIE MaTepHalbl, TAK KAk OHU MOTYT MOHAJOOUTbCS B JabHEHIIeM.
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YcTtaHOBKa HanpaBnsAOLWMX KPOHIUTEMHOB U CUCTEMBI
B CTOWUKY

(O3HaKOMETECH C «I/IHCprKI_II/IHMI/I 110 TCXHHUKE 6C3OHaCHOCTI/I», npeACTaBJICHHbBIMHA
B TIOKYMEHTAIMH 1O YCTAHOBKE CUCTEMBI B CTOﬁKy, a 3aTeéM YCTaHOBUTE
HarpaBJSIOIUE U CUCTEMY B CTOﬁKy.

WHCTpyKLIMM 110 MOHTaXy CUCTEMBI B CTOMKY MOYXHO HalUTH B IOKYMEHTALUU
10 MOHTaXYy B CTOHKY.
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MopknioyeHne KnaBuaTtypbl, MbILLN U MOHUTOPA

[TonkntouuTte KJIaBUATypy, MBI © MOHUTOP (AOMOTHUTEIbHBIN).

Pa3beMbl Ha 3a/JHE MAHEIN CUCTEMBI CHA0KEHBI 3HAUKAMH, MIO3BOJISIOIUMUI
OIIpEeCIUTh PABIIIbHOE MOJKITIOUeHUE Kabeneid. Ha pasbeme kabens MOHUTOpA
HEOOXOIUMO 3aTSHYTh BUHTHI (€CITH OHU UMEIOTCS).
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MoakntoyeHne NUTaHuA

[MoacoeaAnHUTE MIHYPhI TUTAHKS K CHCTEME.
3akpenure Kabeau ¢ TOMOIIBIO TIPUJIaraeMbIX OpacieToB.

[MoaxsrounTe APYroi KOHEIl MIHYpa K 3a3eMIICHHOMN PO3ETKe WK OTIETbHOMY
WCTOYHUKY MMUTAHUSI, HATPUMED, K MICTOYHHUKY OeCriepe0oHOr0 MATAHUS UITH
OMOKY pacrpe/ie/ieH s TUTaHMs.
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BknroyeHue cuctembl

3

b T O OO 00000000 00000000000 0b0000000

Haxxmure KHOIKY MATaHUA Ha CUCTEME U MOHHUTOPC (I[OHOJ'IHI/ITGHLH&SI) n
BKITFOUUTE CUCTEMY. I[OJ'[)KHLI BKJIFOUMTBHCSA UHAWKATOPHI MATaHUS. C TIOMOIIBIO
3JICMCHTOB YIIpaBJICHUSA MOHHUTOPA OTperHprﬁTe Ka4yCCTBO I/I306pa)KeHI/ISI.
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BbINoNHUTE HAaCTPOMKY onepaLnoHHOMN

Cunctembl

Ecmm KOMIIBIOTEP HpI/I06peT€H C HpeHYCTaHOBHGHHOﬁ OnepaHHOHHOﬁ CHCTCMOﬁ,
CM. COOTBETCTBYIOILIYIO JOKYMEHTALINIO, TOCTABJIAEMYIO BMECTEC C KOMIIBIOTEPOM.
Omnucanue HepBOHa‘IaJ’ILHOﬁ YCTaHOBKH OHepaHHOHHOﬁ CUCTEMEI CM. B KpamKOM
pyicoeo@cmee no ycmaHoeke. OHepaHI/IOHHaH CUCTEMA JOJKHA OBITh YCTaHOBJICHA
J10 YCTAHOBKHU almapaTHOro Ujiv nporpaMMHoOro o6ecnequI/1;1, KOTOpPOC HE OBLITO

HPHOOPETEHO BMECTE C CHCTEMOM.

TexHu4yeckune XapPakKTepuCctTtukun

Mpoueccop

Tun nponeccopa

JIBa unu 4eThIpe YEThIPEXbANEPHBIX
rpoueccopa Intel® Xeon® cepuu 7300

LLinHa pacwupeHus

Tun muHbI

Pazbemsl pacmmpeHus

PCI Express

Uetblpe 8-kaHAJIBHBIX U TP 4-KaHAJIbHBIX

OnepaTtuBHasa namMATb

ApXHUTEKTYpa

PazbéMmbl 11 Mogynei namaTu
EmkocTh Momynei naMatu
MpuHumanpHas oneparuBHas HaMATh

MakcumainbsHeiii 066em O3Y
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Hakonutenu

Kecrkue nucku SAS Jlo mstu 3,5-110iMOBBIX BHYTPEHHUX
JIUCKOB C BO3MOXKHOCTBIO «TOpsiUeii»
3aMeHBI U (TOTOTHUTENBHO) O IEPIKKOI
00BEIMHUTENLHOM TIIATHI

nuin

Jlo BocbMU 2,5-T10MMOBBIX BHYTPEHHUX
JIUCKOB C BOBMO)KHOCTBIO «TOPsTYeii»
3aMEHbI U (JONOJHUTEIBHO) NOLAEPIKKOM
00beTMHUTEILHOM TJ1AThI

JIMCKOBOJI ONITUYECKUX JUCKOB OnHO TOHKOE KOMOWHHPOBAHHOE
IDE-yctpoticteo DVD-ROM/CD-RW
WITH TOHKOE KOMOMHHUPOBAaHHOE
ycrpoiictBo SATA DVD-ROM/CD-RW
(ecnu AOCTYITHO).
NMPUMEYAHMUE: Yctponctea DVD
npefHasHaveHbl ToNbKo AN nepegayv

AaHHbIX
Om1I-ycTpoiicTBO 4-xoHTakTHOE, coBMecTumoe ¢ USB 2.0
Pasbembl
3aaHsas na”eab
Konrposnep cereBoro untepdeiica YeTtoipe pazbema RJ-45 (a5 BeTpoeHHBIX

ceTeBbIX HHTEep(deHCHBIX Mu1aT 1 rurabur)

[ocnenoBarenbHbIH 9-xonTakTHbI DTE-pa3bem, coBMeCTHUMBIH
¢ 16550

USB JIBa 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa, COBMECTUMBIX
c¢USB 2.0

Bupneo 15-xonrakTHblil VGA

Ilepennss nanenn

Buneo 15-koHTakTHBIE VGA
USB JIBa 4-KOHTAKTHBIX pa3beMa, COBMECTUMBIX
cUSB 2.0
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Bupeo

Tun BUAEOKOHTpOIIIEPA

Buneonamsate

Buneoxonrpomnep ATI ES1000;
VGA-pazbem

DDR SDRAM Hna 16 M6

QHEKTPOI'IVITaHVIe

HcTouHMK MUTaHUS IEPEMEHHOTO
TOKa (JU1 KaKI0ro 06J0Ka MUTaHUS)

MourHoCTb (BBIXOTHAS)

Bxomgnoe HalpsyKEHUe

TpeboBaHus K MAKCUMATIBHON
paccerBaeMoil MOIHOCTH

MakcuMmambHBIH OPOCOK TOKa
AKKyMyJSTOPbI
CuCTeMHBIH aKKyMyJIATOp

Barapes RAID (monomHHTENEHO)

1570 Bt (manpsokenue 200/240 B
HEePEeMEHHOT0 TOKa)

1030 Bt (nanpsoxenue 100/127 B
MEePEMEHHOT0 TOKa)

90 — 140 B nepemenHoro Toka, @ 47 - 63 'y
180 — 264 B nepemenHoro Toka, @ 47 - 63 'y
350 Br

55A

Kpyrstit nutuit-nonnsiit, CR2032, 3,0 B

Honno-nutuessit (3,7 B)

FaGapuTHble pasmepbl

Crolika
Bricora
[Hupuna
JmuHa

Macca (Makc. KOHQHUTyparus)

173 MM
447 mm
706 MM
40 xr
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YcnoBusa akcnnyaTtauum

NMPUMEYAHUE: JononHutensHyo nHdopmaumio o6 nsmepeHnm napameTpoB
OKpy>KatoLLelt cpeapbl AN YCTaHOBKU OnpeaeneHHom kKoHdurypawumm cuctemsi
cMm. no agpecy: www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

PaGounit pexxum

Pexxum xpanenus
OtHOCHTeNbHAS BIaXXHOCTD

PaGounit pexxum

Pexxum xpaneHus
CpenHekBaapaTHuHOE 3HAYEHIE BUOPALIUH

PaGounit pexxum

Pexxum xpaneHus
ITonycunycounnslit ynap

Pabounii pexxum

PexxuM xpaneHus
BeicoTa Hag ypoBHEM MOps

Pabounii pexxum

Pexxum xpaneHus

O110°C o 35°C
Ot -40 °C no 65 °C

Ot 20% o 80 %
Ot 5% 1o 95%

0,26
1,541

31 G +/-5%
71 G +/- 5%

Ot 15,2 MeTpoB HUXKE YPOBHS MOPSt
110 3 048 MeTpoB BbIILIE YPOBHS MOPSA

Ot 15,2 MeTpoB HUXKE YPOBHSI MOPsI
110 10 668 MeTpoB BbILLIE YPOBHS MOPSI
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Sistemas Dell™ PowerEdge™ R900

Procedimientos Iniciales
con el sistema



Notas, avisos y precauciones

% NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

O AVISO: Un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida
de datos, e informa de cémo evitar el problema.

A PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de dafios
materiales, lesiones o incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2007 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccidn de este documento en cualquier forma
sin la autorizacion por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales

de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation; Microsoft, Windows
y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
o en otros paises; Red Hat es una marca comercial registrada de Red Hat, Inc.; SUSE es una marca
comercial registrada de Novell, Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Septiembre de 2007 N/P XK944 Rev. A0D



Componentes del sistema

Los principales componentes de hardware y software del sistema son:

Dos o cuatro procesadores Intel® Xeon® de la serie 7300 de cuatro
nicleos.

Compatibilidad con SMP (multiprocesamiento simétrico), que estd
disponible en sistemas con dos o cuatro microprocesadores Intel Xeon.
SMP mejora en gran medida el rendimiento global del sistema al
dividir las operaciones del microprocesador entre microprocesadores
independientes. Para aprovechar esta caracteristica, se debe usar

un sistema operativo que admita el multiprocesamiento.

4 NOTA: Si decide actualizar el sistema instalando microprocesadores
adicionales, debe solicitar los kits de actualizacion del microprocesador
a Dell. No todas las versiones del microprocesador Intel Xeon funcionaran
correctamente como microprocesadores adicionales. El kit de actualizacion
de Dell contiene la version correcta del microprocesador, asi como las
instrucciones para llevar a cabo la actualizacién. Todos los microprocesa-
dores deben tener la misma frecuencia de funcionamiento interna y el mismo
tamafio de caché.

Un minimo de 2 GB de médulos DIMM con bufer completo (FB-DIMM)
a 667 MHz, ampliables a un médximo de 128 GB mediante la instalaciéon
de combinaciones de médulos de memoria de 512 MB, 1 GB, 2 GB 0 4 GB
en las cuatro tarjetas verticales de memoria.

Compatibilidad con un maximo de cinco unidades de disco duro internas
SAS (SCSI de conexién serie) de 3,5 pulgadas y de acoplamiento activo o
un méximo de ocho unidades de disco duro internas SAS de 2,5 pulgadas
y de acoplamiento activo.

Una unidad de DVD-ROM/CD-RW IDE reducida o una unidad
de DVD-ROM/CD-RW SATA reducida (si estd disponible).

Dos fuentes de alimentacién de acoplamiento activo en una configuracién
redundante 1 + 1.
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Cuatro médulos de ventilador, formados por dos ventiladores de dos
rotores cada uno, para un total de ocho ventiladores de refrigeracion.

Tres ranuras de expansién PCI Express x4 y cuatro ranuras de expansion
PCI Express x8.

Una tarjeta vertical de E/S con cuatro NIC Ethernet Gigabit que admite
velocidades de datos de 10 Mbps, 100 Mbps y 1 000 Mbps.

Una ranura PCI dedicada para una tarjeta controladora RAID integrada
con 256 MB de memoria caché y una baterfa RAID.

% NOTA: No es posible iniciar el sistema desde un dispositivo externo
conectado a un adaptador SCSI o SAS, incluidos SAS 5/E o PERC 5/E.
Para obtener informacién actualizada sobre como iniciar el sistema
desde dispositivos externos, visite support.dell.com.

Cuatro conectores compatibles con USB 2.0 (dos en la parte frontal y
dos en la parte posterior) que admiten de forma externa una unidad de
disquete, una unidad de CD-ROM, un teclado, un ratén o una unidad

flash USB.

Controladora de acceso remoto (Dell Remote Assistant Card o RAC)
opcional para la administraciéon remota de sistemas.

Un subsistema de video integrado compatible con VGA con una
controladora de video PCI ATT ES1000 a 33 MHz. Este subsistema

de video contiene un minimo de 16 MB de memoria grafica que

admite gréficos en 2D. La resolucién médxima es de 1 600 x 1 200 con

05 536 colores; se admiten graficos de color verdadero en las resoluciones

siguientes: 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 280 x 1 024. Sila RAC

opcional estd instalada, la resolucién méxima de video es de 1 280 x 1 024.

Circuitos de administracién de sistemas que supervisan el funcionamiento
de los ventiladores del sistema, asi como los voltajes y temperaturas criticos
del sistema. Los circuitos de administracion de sistemas funcionan
conjuntamente con el software de administracién de sistemas.
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* En el panel posterior se incluyen los conectores serie, de video,
dos conectores USB y cuatro conectores de NIC.

* Ln el panel frontal se incluyen un conector de video y dos conectores USB.
* LCD de panel frontal 1x5 para la ID y los mensajes de error del sistema.

Para obtener mds informacién sobre componentes especificos, consulte
“Especificaciones técnicas” en la pagina 120.

Sistemas operativos admitidos

*  Microsoft® Windows Server® 2003

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 con SP2
*  Red Hat® Enterprise Linux 4 (version 4.5)

* Red Hat Enterprise Linux Server 5

*  SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)
* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Otra informacion atil

A PRECAUCION: La Guia de informacion del producto contiene informacion
importante sobre seguridad y normativas. La informacion sobre la garantia
puede estar incluida en este documento o constar en un documento aparte.

e Enlos documentos Guia de instalacién del rack o Instrucciones de
instalacién del rack, incluidos con el rack, se describe cémo instalar
el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacion
sobre los componentes del sistema y se describe como solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes.

Este documento puede encontrarse en los CD incluidos con el sistema
o en support.dell.com.
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*  Los CD que se facilitan con el sistema proporcionan documentacion
y herramientas para configurar y administrar el sistema.

* Algunas veces, con el sistema se incluyen actualizaciones que describen
los cambios realizados en el sistema, en el software o en la documentacion.

% NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com y, si las hay,
léalas antes de proceder a la instalacién, puesto que a menudo sustituyen
la informacién contenida en otros documentos.

* Es posible que se incluyan notas de la versién o archivos Léame para
proporcionar actualizaciones de tltima hora relativas al sistema o a la
documentacién, o material de consulta técnica avanzada destinado
a téenicos o usuarios experimentados.

Obtencion de asistencia técnica

Si no comprende algin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.

Tiene a su disposicion el servicio de formacion y certificacion Dell™ para
empresas. Para obtener mds informacién, visite www.dell.com/training.
Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Instalacion y configuracién

A PRECAUCION: Antes de realizar el procedimiento siguiente, lea y siga
las instrucciones de seguridad y la informacion importante sobre normativas
incluidas en la Guia de informacion del producto.

En esta seccidn se describen los pasos para configurar el sistema por primera vez.
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Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento. Guarde el material
de embalaje por si lo necesita mas adelante.
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Instalacion de los rieles y del sistema en un rack
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Después de leer las instrucciones de seguridad incluidas en la documentacién
del sistema relativa a la instalacién del rack, instale los rieles y el sistema en
el rack.

Consulte la documentacién de instalacién del rack para obtener instrucciones
sobre la instalacién del sistema en un rack.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema cuentan con iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegtrese de apretar los tornillos
(silos hay) del conector del cable del monitor.
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Conexion de la alimentacion

Conecte los cables de alimentacién al sistema.
Fije los cables con las tiras proporcionadas.

Conecte el otro extremo del cable a una toma eléctrica con conexién a tierra
o a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema de alimentacién
ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de alimentacién (PDU).
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Encendido del sistema
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Para encender el sistema, presione el botén de encendido del sistema y del
monitor (opcional). Los indicadores luminosos de alimentacion deberian
encenderse. Ajuste los controles del monitor hasta que la imagen mostrada
sea satisfactoria.
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Configuracion del sistema operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacién
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un sistema
operativo por primera vez, consulte la Guia de instalacién rdpida. Asegtrese de
que el sistema operativo estd instalado antes de instalar hardware o software
no adquirido con el sistema.

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Dos o cuatro procesadores Intel® Xeon®
de la serie 7300 de cuatro nucleos

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express

Ranuras de expansion Cuatro ranuras x8 y tres ranuras x4
Memoria

Arquitectura Moédulos DIMM PC2-5200 con bufer

completo a 667 MHz con proteccién
ECC y funcionamiento lockstep dual

Zécalos de médulo de memoria 32 de 240 patas
Capacidades de médulo de memoria 512MB,1GB,2GBy4GB
RAM minima 2GB

RAM madxima 128 GB
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Unidades

Unidades de disco duro SAS

Unidad éptica

Unidad flash

Hasta cinco unidades internas de
3,5 pulgadas y acoplamiento activo
(opcional) con compatibilidad con
el plano posterior

O bien:

Hasta ocho unidades internas de
2,5 pulgadas y acoplamiento activo
(opcional) con compatibilidad con
el plano posterior

Una unidad de DVD-ROM/CD-RW
IDE reducida o una unidad de
DVD-ROM/CD-RW SATA reducida
(si esta disponible)

NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo
de datos.

4 patas, compatible con USB 2.0

Conectores

Parte posterior

NIC

Serie
USB
Video

Parte frontal
Video
USB

Cuatro RJ-45 (para NIC de 1 GB
integradas)

9 patas, DTE, compatible con 16550

Dos de 4 patas, compatibles con USB 2.0

VGA de 15 patas

VGA de 15 patas

Dos de 4 patas, compatibles con USB 2.0
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Video

Tipo de video

Memoria de video

Controladora de video ATT ES1000;
conector VGA

16 MB de SDRAM DDR

Alimentacion

Fuente de alimentacién de CA
(por fuente de alimentacion)

Potencia (salida)

Voltaje (entrada)

Disipacion térmica maxima
Corriente de conexién mdxima
Baterias

Bateria del sistema

Baterfa RAID (opcional)

1570 W (entrada de 200/240 V CA)
1 030 W (entrada de 100/127 V CA)
90/140 V CA a 47/63 Hz

180/264 V CA a 47/63 Hz

350 W

55 A

Bateria de tipo botén de litio-ion

de 3,0 VCR2032
Litio-ionde 3,7 V

Caracteristicas fisicas

Rack
Altura
Anchura
Profundidad

Peso (configuracién méxima)

173 mm
447 mm
706 mm
40 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales
relativas a configuraciones de sistema especificas, visite la pagina web
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento
En almacenamiento
Humedad relativa
En funcionamiento
En almacenamiento
Vibracién aleatoria
En funcionamiento

En almacenamiento

Impacto en semionda sinusoidal

En funcionamiento

En almacenamiento
Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento

De 10a35°C
De -40 a 65 °C

De 20% a 80%
De 5% a 95%

0,26 Grms
1,54 Grms

31g+/-5%
71 g +/-5%

De-152ma3 048 m
De -152ma 10 668 m
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